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Markused, ettevaatusabindud ja hoiatused

@| MARKUS: MARKUS tihistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

: ETTEVAATUST tahistab kas véimalikku riistvarakahjustust vdoi andmekadu ja annab teavet probleemi
valtimise kohta.

A| HOIATUS: HOIATUS téhistab vdimalikku omandi kahjustumist vdi inimeste vigastusi v6i surma.

© 2020 Dell Inc. véi selle titarettevotted. Koik digused on kaitstud. Dell, EMC ja muud kaubamargid on ettevétte Dell Inc. voi selle
tUtarettevotete kaubamargid. Muud kaubamargid kuuluvad nende omanikele.

May 2020

Red. AO1



Arvutiga tootamine

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti méargitud, eeldatakse igas selle
dokumendi protseduuris, et on tdidetud jargmised tingimused.

Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
Komponendi saab asendada v&i, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises jérjekorras.

MARKUS: Enne arvuti kaane vdi paneelide avamist iihendage lahti kaik toiteallikad. Parast arvuti sisemuses tegutsemise
Idpetamist pange enne arvuti uuesti vooluvdrku iihendamist tagasi kdik kaaned, paneelid ja kruvid.

®
A

HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade
tavade kohta leiate lisateavet nduetele vastavuse kodulehelt

: Paljusid remonditéid tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid
remonditdid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil v6i veebi- voi telefoniteenuse ja tugimeeskonna
juhiste kohaselt. Delli poolt volitamata hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja jirgige tootega
kaasas olnud ohutusjuhiseid.

: Elektrostaatilise lahenduse vialtimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

: Kisitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Arge puudutage kaardil olevaid komponente ega
kontakte. Hoidke kaarti servadest v6i metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest,
mitte kontaktidest.

: Kaabli eemaldamisel tdommake pistikust voi tombelapatsist, mitte kaablist. Mdnel kaablil on
lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli dravotmist lukustussakke. Pistiku
lahtitombamisel tdommake koiki kiilgi lihtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli iihendamist veenduge
samuti, et mélemad liidesed oleksid dige suunaga ja kohakuti.

®| MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide varv vdib paista selles dokumendis naidatust erinev.

Arvuti valjalulitamine

Windowsi — valja lulitamine

: Andmete kaotsimineku vialtimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti valjaliilitamist kdik avatud failid
ning sulgege avatud programmid .

1. Kidpsake v&i puudutage H

|
2. Klidpsake v&i puudutage O ja seejérel kidpsake v&i puudutage nuppu Shut down (Lulita valja).

MARKUS: Veenduge, et arvuti ja kéik iihendatud seadmed oleksid vilja liilitatud. Kui arvuti ja iihendatud seadmed ei
lilitunud operatsioonisiisteemi véljaliilitamisel automaatselt vilja, siis hoidke nende viljaliilitamiseks toitenuppu
ligikaudu 6 sekundit all.
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https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance

Enne arvuti sees toimetamist

Arvuti kahjustamise valtimiseks tehke enne arvuti sees toimetama asumist jargmised toimingud.
Veenduge, et jargite ohutuse ettevaatusabindud.

Veenduge, et t66pind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.

Ldlitage arvuti sisse.

Ao o2

V&tke kdik vOrgukaablid arvuti kiljest &ra.
: Vérgukaabili lahti iihendamiseks iihendage kaabel esmalt arvuti kiiljest ja seejarel vorguseadme
kiiljest lahti.
5. Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed elektrivérgust lahti.
6. Vajutage emaplaadi maandamiseks pikalt toitenuppu, kuni arvuti on lahti thendatud.
@ MARKUS: Elektrostaatilise lahenduse viltimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba véi puudutades
regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

Parast arvuti sees toimetamist

Parast mone osa vahetamist veenduge, et Uhendaksite enne arvuti sisselllitamist kdik valisseadmed, kaardid ja kaablid.
1. Uhendage arvutiga kéik telefoni- véi vérgukaablid.
: Vérgukaabli iihendamiseks lihendage kaabel kdigepealt vorguseadme ja seejarel arvuti kiilge.

2. Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed toitepistikusse.
3. Lulitage arvuti sisse.
4. Vajaduse korral kontrollige, et arvuti t66taks digesti, kaivitades diagnostikaprogrammi.

6 Arvutiga to6tamine



Korpuse eestvaade

N o=

Toitenupp ja toite margutuli
Malukaardilugeja (valikuline)
Peakomplekti port

USB 2.0-port

OptiPlex 5055

Raami ulevaade

Kdvaketta aktiivsuse margutuli
Optiline draiv (valikuline)

USB 2.0-port koos PowerShare'iga
USB 3.11. pdlvkonna pordid

e

Raami lilevaade 7



Korpuse tagantvaade

rm

Véliste heliseadmete port

PS/2 Kklaviatuuri port

USB 2.0-pordid (nutika Power-On toega)
Toitejuhtme port

Lukustusréngas

Vorguport

. Vabastusriiv

Raami lilevaade

Jadaport

1. pélvkonna USB 3.1 port
Laienduskaardi pesad
Toite diagnostika margutuli

. Kensingtoni turvakaabli pilu
. PS/2 hiire port
. Kaablikaane lukustuspesa



Selles peatikis kirjeldatakse ohutusndudeid, mida tuleb rakendada enne slisteemide demonteerimist. Samuti on valja toodud Uksikasjalikud

Valiteeninduse teave

demonteerimis- ja monteerimisjuhised koos detailse teabega (néiteks kruvide loend ja vajalikud tddriistad).

Teemad:

Kruvide suuruse loend
Soovitatud todriistad

Olulised viiktekstid
Arvutiga tédtamine

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine

Kruvide suuruse loend

Tabel 1. OptiPlex 5055

Osa Mille kiilge kinnitub Kruvi tiilip Kvantiteet Pilt
Emaplaat SuUsteemi raam #6.32X14 8 %
PSU 3

SD-kaardi moodul SlUsteemi raam #6.32x3.6L 1

Soovitatud tooriistad

Kaesolevas dokumendis olevate protseduuride jaoks on vaja jargmisi tdoriistu.

Vaike lameda otsaga kruvikeeraja
Ristpeakruvikeeraja nr 1

Véike plastpulk

Olulised viiktekstid

Selleks, et valitehnikud vétaksid enne komponentide eemaldamist v&i asendamist arvesse vajaliku teabe, tuuakse eraldi valja
votmetéhtsusega juhised ja olulised asendusjuhised.

Usaldusvaarse platvormi moodul

Usaldusvaarse platvormi moodul (TPM, i.k. Trusted Platform Module) on spetsiaalne kriptoprotsessor, mis on loodud seadmetesse
krUptograafiliste vBtmete integreerimise teel riistvara turvamiseks. Tarkvara saab kasutada riistvaraseadmete autentimiseks usaldusvéérse
platvormi moodulit. Kuna igasse TPM-kiipi pdletatakse tootmise ajal ainulaadne ja salajane RSA-v6ti, on sellel voimalik platvormi autentida.
@ MARKUS: Usaldusviirse platvormi moodul (TPM) on emaplaadi osa. Emaplaadi asendamise korral tuleb kriipteering

enne kriiptimise jatkamist operatsioonisiisteemis peatada ja uuel emaplaadil uuesti aktiveerida.

: Katse vahetada emaplaati, ilma et enne seda oleks kriiptimine peatatud, toob kaasa
operatsioonisiisteemi tookorrast minemise ja vdib I16ppeda No-Boot-stsenaariumiga.

Viliteeninduse teave




Hiina TPM-i paigaldamine

Alates 2017. aasta veebruarist on Hiina piirkonda tarnitavatel uutel Win 10-ga stisteemidel uue vorminguga Hiina TPM. Hiina TPM parandab
ja pakub taiendavat turvalisust. TPM-reziimi kontrollimine BIOS-i seadistuses

Kasutaja saab kontrollida TPM-i versiooni BIOS-i jaotises Turvalisus, nagu on nédidatud allpool.

—TPM 2.0 Security
TPM On Clear
| [[C] PP1 Bypass for Enable Commands [#] Attestation Enable
_ ("] PPI Bypass for Disable Commands [F] key Storage Enable
I PPI Bypass for Clear Command [¥] sHA-2s56
© Disabled
@ Enabled
=)
TPM On: i
This option lets you control whether the Trusted Platform Module (TPM) is visible to the operating system. I
. |NOTE: Disabling this option does not change any settings you have made to the TPM. nor does it delete or |
change any information or keys you may have stored in the TPM. Changes to this setting take effect ] |
~ |immediately. ‘ ‘
i Clear : c |
[ This setting clears the TPM owner information. and the TPM is I |
; i
- |pP1 Bypass for Enable Commands : |
. | This option controls the TPM Physical Presence Interface (PPI). When enabled. this setting will allows the ©S |
l to skip BIOS PPI user prompts when issuing TPM PPI enable and activate commands (# 1.3.6,.8.10). See TCG
| PPI specification for more details. Changes to this setting take effect immediately.
: PPI Bypass for Disable Commands : |
This option controls the TPM Physical Presence Interface (PPI1). When enabled. this setting will allow the OS |
I to skip BIOS PPI user prompts when issuing TPM PPI Disable and Deactivate commands (# 2.4.7.9.11). See |
TCG PPI specification for more details. Changes to this setting take effect immediately. @]l

Emaplaadi konfigureerimine

@l MARKUS: Pirast emaplaadi vahetamist jargige emaplaadi digesti konfigureerimiseks hoolikalt jargmisi juhiseid.

1. Vajutage F12, et avada Uhekordne kaivitamismeniu ja valige BIOS-i seadistamine.

10 Viliteeninduse teave



EEF

[i= POST Behavior

a Virtualization

) Advanced

Load
defaults

v Exit BIOS @

Ciled

2. Klidpsake vahekaardil Hooldus.

General

System Configuration [
Video

Security 3
Service Tag

Secure Boot

Performance

NICRPEO N

BIOS Recovery
Maintenance

P i1oric .

=T
= Systen

ﬂ

defaults

% Load Apply Exit BIOS ;‘;}

3. Kuvab teenindussildi.

4. Sisestage teenindussilt ja vajutage sisestusklahvi.

@l MARKUS: Kui olete seadistamisest viljunud ja muudatused salvestanud, ei lubata teil rohkem teenindussilti muuta.

Viliteeninduse teave 1"



5. Muudatuste salvestamiseks valige Jah.

Change Service Tag

- IMPORTANT: Once you et setup and

6. Masina teenindussildi kinnitamiseks kldpsake hooldusel.

12 Viliteeninduse teave



: Tehnikud peavad esimese ja ainukese katse kdigus sisestama dige teenindussildi ja

konfiguratsioonid. Kui teenindussilt vdi mdni konfiguratsioonidest on valesti sisestatud, tuleb saata ja paigaldada uus
emaplaat.

Andmete kustutamise voimaluse aktiveerimine BIOS-is

Parast emaplaadi asendamist ja teenindussildi edukat seadistamist stisteem taaskaivitub. Kui tehnik siseneb selles punktis BIOS-isse, pole
andmete kustutamist v8imalik enam valida. Andmete kustutamise uuesti v8imaldamiseks lilitage stisteem lihtsalt valja ning seejérel uuesti
sisse (kulmkaivitus). Niud on andmete kustutamise voimalus saadaval.

Emaplaadi silluse seaded

Teenuse emaplaadi sillus peab normaalseks tédtamiseks olema seatud valikule PW_CLR. Sillus pargitakse vaikimisi nii tootmise kui ka

teenuse emaplaadi jaoks kohta PW_CLR. Kui tehnik vai kliendid ei asetanud sillust parast CMOS-i puhastamist tagasi kohta PW_CLR,
ilmneb tsUkli taaskaivitamise probleem.

Tabel 2. Emaplaadi silluse iiksikasjad

SERVICE_MODE 1-2 luhike: keelatud
1-2 avatud: vaikimisi
CMOS_CLR 3—4 lthike: CMOS puhas
3—4 avatud: vaikimisi
PW_CLR 5-6 lUhike: vaikimisi

5-6 avatud: parool; lahtesta

Viliteeninduse teave 13



LED-i veakood parast noopaku vahetamist

Parast nddppatarei vahetamist stisteem ei pingestu ja LED vilgub 2-2 kollaselt. See on tuntud kaitumine, kui super 1/0 on vaikeseadele
l&htestunud. Vajutage ja hoidke toitenuppu, kuni slisteem sisse lulitub.

Arvutiga tootamine

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti margitud, eeldatakse igas selle
dokumendi protseduuris, et on tdidetud jargmised tingimused.

Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
Komponendi saab asendada v&i, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises jérjekorras.

MARKUS: Enne arvuti kaane vi paneelide avamist iihendage lahti kéik toiteallikad. Pérast arvuti sisemuses tegutsemise
Idpetamist pange enne arvuti uuesti vooluvorku iihendamist tagasi kdik kaaned, paneelid ja kruvid.

@
A

HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade
tavade kohta leiate lisateavet nduetele vastavuse kodulehelt

: Paljusid remondit6id tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid
remonditdid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil v6i veebi- véi telefoniteenuse ja tugimeeskonna
juhiste kohaselt. Delli poolt volitamata hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja jéargige tootega
kaasas olnud ohutusjuhiseid.

: Elektrostaatilise lahenduse vialtimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

: Kisitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Arge puudutage kaardil olevaid komponente ega
kontakte. Hoidke kaarti servadest v6i metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest,
mitte kontaktidest.

: Kaabli eemaldamisel tdmmake pistikust voi tdombelapatsist, mitte kaablist. Monel kaablil on
lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli dravotmist lukustussakke. Pistiku
lahtitdombamisel tdmmake kdiki kiilgi Gihtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli iihendamist veenduge
samuti, et mdlemad liidesed oleksid dige suunaga ja kohakuti.

®| MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide virv vib paista selles dokumendis ndidatust erinev.

Arvuti valjalilitamine

Windowsi — valja lulitamine

: Andmete kaotsimineku véltimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti véljaliilitamist kdik avatud failid
ning sulgege avatud programmid .

1. Kildpsake voi puudutage E

|
2. Kidpsake v&i puudutage O ja seejérel kIdpsake v&i puudutage nuppu Shut down (Lulita valja).

MARKUS: Veenduge, et arvuti ja kdik iihendatud seadmed oleksid vilja liilitatud. Kui arvuti ja iihendatud seadmed ei
liilitunud operatsioonisiisteemi valjaliilitamisel automaatselt vilja, siis hoidke nende valjaliilitamiseks toitenuppu
ligikaudu 6 sekundit all.
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Enne arvuti sees toimetamist

Arvuti kahjustamise véltimiseks tehke enne arvuti sees toimetama asumist jargmised toimingud.
Veenduge, et jargite ohutuse ettevaatusabindud.

Veenduge, et t66pind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.

LUlitage arvuti sisse.

F NN

V&tke kdik vOrgukaablid arvuti kiljest &ra.

: Vérgukaabili lahti iihendamiseks iihendage kaabel esmalt arvuti kiiljest ja seejarel vorguseadme
kiiljest lahti.

5. Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed elektrivérgust lahti.
6. Vajutage emaplaadi maandamiseks pikalt toitenuppu, kuni arvuti on lahti Ghendatud.

@ MARKUS: Elektrostaatilise lahenduse viltimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba véi puudutades
regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

Parast arvuti sees toimetamist

Parast mone osa vahetamist veenduge, et Uhendaksite enne arvuti sisselllitamist kdik valisseadmed, kaardid ja kaablid.
1. Uhendage arvutiga kéik telefoni- véi vérgukaablid.
: Vorgukaabli iihendamiseks iihendage kaabel kdigepealt vorguseadme ja seejarel arvuti kiilge.

2. Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed toitepistikusse.
3. Lulitage arvuti sisse.
4. Vajaduse korral kontrollige, et arvuti to6taks digesti, kéivitades diagnostikaprogrammi.

Ohutuse ettevaatusabinoud

Ohutuse ettevaatusabindude peatlkis kirjeldatakse peamisi toiminguid, mis tuleb teha enne lahtivdtmisjuhiste jargimist.
Jérgige lahtivotmist v&i kokkupanekut hdlmava paigaldamis- voi parandusprotseduuride tegemisel jargmisi ohutuse ettevaatusabindusid.

LUlitage sUsteem ja kdik Uhendatud vélisseadmed vélja.

Katkestage slsteemi ja kdigi Uhendatud vélisseadmete vahelduvvoolutoide.

Eemaldage sUsteemi kiljest kdik vorgukaablid, telefoni- ja telekommunikatsiooniliinid.

Kasutage ESD véliteeninduse komplekti, et valtida lauaarvutite sees toimetamisel elektromagnetilise laengu (ESD) kahjustust.
Parast mis tahes slisteemikomponendi eemaldamist asetage see ettevaatlikult antistaatilisele matile.

Kandke elektrit mittejuhtivate kummitaldadega jalandusid, et vahendada elektrildogiohtu.

Toite ootereziim

Ootereziimiga Delli tooted tuleb enne korpuse avamist vooluallikast eemalda. Ootereziimiga slisteemi toide on sees ka ajal, mil siisteem on
vélja lulitatud. Seadmesisene toide voimaldab slisteemi kaugihenduse kaudu sisse Itlitada (LAN-i kaudu &ratamine) ja unereziimi viia, samuti
h&lmab see muid tdpsemaid toitehalduse funktsioone.

Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe, vajutage ja hoidke toitenuppu 15 sekundit, et eemaldada arvutilt ja emaplaadilt ja&kpinge.

Ristuhendus

Ristiihendus on meetod, mis v&imaldab (hendada kaks v&i enam maandusjuhet sama elektripotentsiaaliga. Selleks kasutatakse
elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekti. Veenduge, et ristihenduskaabel oleks Uhendatud katmata metallesemega, mitte vérvitud
voi mittemetallist esemega. Randmerihm peab olema tugevasti kinni ja tdielikult naha vastas. Samuti eemaldage enne enda ja seadme
ristihendamist k&ik aksessuaarid, nt kdekellad, kdevorud, sérmused.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) kaitse

ESD on markimisvaarne probleem elektrooniliste komponentide kasitsemisel, eriti tundlike komponentide, naiteks laiendussiinide,
protsessorite, DIMM-malude ja emaplaatide puhul. Ulivaikesed laengud v&ivad pdhjustada skeemis potentsiaalselt mérkamatuid kahjustusi,
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naiteks perioodiliselt esinevaid probleeme vai toote tddea lihenemist. Kuna valdkonna eesmark on energiatarvet véhendada ja tihedust
suurendada, on ESD-kaitse Uha suurem probleem.

Hiljutistes Delli toodetes kasutatavate pooljuhtide suurema tiheduse t&ttu on nende tundlikkus staatilisest elektrist pdhjustatud kahjustuste
suhtes suurem kui varasematel Delli toodetel. Seetdttu ei sobi enam mdningad senised komponentide késitsemise meetodid.

ESD-kahjustusi liigitatakse katastroofilisteks ja katkelisteks térgeteks.

Katastroofiline: katastroofilised térked moodustavad ligikaudu 20 protsenti ESD-ga seotud tdrgetest. Kahjustus pdhjustab seadme
talitluse viivitamatu ja téieliku katkemise. Katastroofiliseks trkeks loetakse néiteks olukorda, kus DIMM-mé&lu on saanud staatilise
elektrilddgi, mis pdhjustab kohe stimptomi ,No POST/No Video” (POST/video puudub) koos puuduvale voi mittetddtavale malule
viitava piiksukoodiga.

Katkeline katkelised térked moodustavad ligikaudu 80 protsenti ESD-ga seotud tdrgetest. Katkeliste tdrgete suur osakaal tdhendab,
et enamikul juhtudel ei ole kahjustused kohe margatavad. DIMM-malu saab staatilise elektrildogi, ent see ainult ndrgestab rada ega
pdhjusta margatavaid kahjustustega seotud simptomeid. Nérgenenud raja sulamiseks voib kuluda mitu nédalat vai kuud ning selle aja
jooksul v&ib mélu terviklikkus véheneda, esineda katkelisi mélutérkeid jms.

Katkelise torkega (ehk latentne tdrge voi ,haavatud olek™) seotud kahjustuste tuvastamine ja torkeotsing on keerulisem.
ESD-paneeli eemaldamiseks tehke jargmist.

Kasutage korralikult maandatud kaabliga ESD-randmerihma. Juhtmeta antistaatiliste rihmade kasutamine ei ole enam lubatud, sest
need ei paku piisavat kaitset. Korpuse puudutamine enne osade kasitsemist ei kaitse suurema ESD-tundlikkkusega komponente
piisavalt.

Késitsege koiki staatilise elektri suhtes tundlikke komponente antistaatilises piirkonnas. Véimaluse korral kasutage antistaatilisi pdranda-
ja todlauamatte.

Staatilise elektri suhtes tundliku komponendi pakendi avamisel &rge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui
olete valmis komponenti paigaldama. Enne antistaatilise pakendi eemaldamist maandage kindlasti oma kehast staatiline elekter.

Enne staatilise elektri suhtes tundliku komponendi transportimist asetage see antistaatilisse anumasse voi pakendisse.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekt

Mittejélgitav valikomplekt on kdige sagedamini kasutatav hoolduskomplekt. Igasse valikomplekti kuuluvad kolm podhikomponenti:
antistaatiline matt, randmerihm ja Uhenduskaabel.

ESD valikomplekti osad

ESD vélikomplekt koosneb jérgmistest osadest.

Antistaatiline matt: antistaatiline matt hajutab elektrit ja hooldust6tde ajal saab sellele asetada detaile. Kui kasutate antistaatilist
matti, peab randmerihm olema tihedalt imber k&e ning Uhenduskaabel peab olema Uhendatud matiga ja sUsteemi mis tahes
metallosaga, millega parajasti tootate. Oigesti paigaldatud hooldusosi saab ESD-kotist vélja vétta ja otse matile asetada. ESD-tundlikud
esemed on ohutus kohas teie kdes, ESD-matil, sUsteemis voi kotis.

Randmerihm ja iihenduskaabel: randmerihm ja Ghenduskaabel voivad olla otse Uhendatud teie randmega ja riistvara kiljes oleva
metallosaga, kui ESD-matti ei ole vaja, voi antistaatilise matiga, et kaitsta ajutiselt matile asetatud riistvara. Randmerihma ja
Uhenduskaabili fiusilist sidet teie naha, ESD-mati ja riistvara vahel nimetatakse ristiihenduseks. Kasutage ainult randmerihma, mati ja
ihenduskaabliga kohapealse hoolduse komplekte. Arge kunagi kasutage juntmeta randmerihmu. Pidage meeles, et randmerihma
sisemised juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul ja ESD riistvara kahjustuste valtimiseks tuleb neid randmerihma testriga regulaarselt
kontrollida. Randmerihma ja Uhenduskaablit soovitatakse kontrollida vahemalt kord nadalas.

ESD-randmerihma tester: ESD-rihmas olevad juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul. Mittejélgitava komplekti kasutamisel loetakse
heaks tavaks kontrollida rihma enne iga véljakutset ja vahemalt kord n&dalas. Randmerihma tester on kontrollimiseks parim viis. Kui teil
ei ole randmerihma testrit, kiisige seda oma piirkondlikust kontorist. Kontrollimiseks sisestage randmele kinnitatud randmerihma
Uhenduskaabel testrisse ja vajutage nuppu. Testi dnnestumisel suttib roheline LED, testi nurjumisel suttib punane LED ja kostab alarm.
Isoleerivad elemendid: ESD suhtes tundlikud seadmed, naiteks radiaatorite plastimbrised, tuleb tingimata hoida eemal sisemistest
komponentidest, mis on isolaatorid ja sageli tugeva laenguga.

Tookeskkond: enne ESD valikomplekti kasutamist hinnake olukorda kliendi asukohas. Néaiteks serverikeskkondade puhul kasutatakse
komplekt teisiti kui kaasaskantava voi lauaarvutikeskkonna korral. Serverid on tavaliselt paigaldatud andmekeskuses olevale riiulile,
samas kui kaasaskantavad ja lauaarvutid asuvad Uldjuhul kontorilaudadel v&i -boksides. Leidke iga kord tasane t66pind, mis oleks vaba ja
ESD-komplekti ja parandatava sisteemi jaoks piisavalt suur. Tédpinnal ei tohi olla isolaatoreid, mis véivad pdhjustada elektrostaatilise
lahenduse. Tédpinnal olevad isolaatorid, naiteks vahtplast ja muud plastid, peavad olema tundlikest osadest vahemalt 30 cm (12 tolli)
kaugusel, enne kui hakkate riistvarakomponente kasitsema.

ESD-pakend: koik ESD-tundlikud seadmed peavad tarnimisel ja vastuvétmisel olema antistaatilises pakendis. Soovitatav on kasutada
antistaatilisi metallkotte. Tagastage kahjustatud komponendid siiski alati samas ESD-kotis ja -pakendis, millega uus osa tarniti. ESD-kott
tuleks kinni voltida ja kleeplindiga kinnitada, samuti tuleb kasutada kogu vahtplastist pakkematerjali, mida kasutati uue komponendi
algses karbis. ESD-tundlikud seadmed tohib pakendist vélja votta ainult ESD-kaitsega tédpinnal ja osi ei tohi asetada ESD-koti peale,
kuna kott on varjestatud vaid seestpoolt. Hoidke osi alati oma kées, ESD-matil, sisteemis vdi antistaatilises kotis.
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Tundlike komponentide transportimine: ESD-tundlike komponentide, néiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade
transportimisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada antistaatilistesse kottidesse.

ESD-kaitse kokkuvote

Koikidel hooldustehnikutel on soovitatav Delli toodete hooldamisel alati kasutada tavaparast ESD-maandusrihma ja antistaatilist kaitsematti.
Peale selle tuleb tehnikutel hooldamise ajal kindlasti hoida tundlikud osad eemal k3igist isoleerivatest osadest ning kasutada tundlike
komponentide transportimiseks antistaatilisi kotte.

Tundlike komponentide transportimine

ESD-tundlike osade, naiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade vedamisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada
antistaatilistesse kottidesse.

Tosteseade
Raskete seadmete t&stmisel jargige jargmisi juhiseid.
: Arge tdstke rohkem kui 22,67 kg. Kutsuge abijéude vi kasutage mehhaanilist tésteseadet.

Votke kindel tasakaalustatud jalgade asend. Hoidke jalad lahus, et need oleksid stabiilse aluse eest ja suunake oma varbad valja.
Pinguldage kéhulihaseid. Kdhulihased toetavad tdstmisel selgroogu, kompenseerides koormuse jéudu.

Tostke oma jalgade, mitte seljaga.

Hoidke koormust enda ldhedal. Mida 1dhemal on see seljale, seda vahem joudu avaldab see seljaosale.

Koormuse tdstmisel véi mahapanemisel hoidke selga plistises asendis. Arge lisage koormusele keha kaalu. Valtige keha ja selja
keeramist.

6. Koorma mahapanemisel jargige samu meetodeid.

S IFNESTECIES

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine

Kulgkate

Kilgmise kaane eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Kdulgmise kaane vabastamiseks tehke jargmist.

a) Libistage riivi (sinine sakk), et kilgmine kaas arvuti [1] kiljest vabastada.
b) Libistage kilgmine kaas arvuti [2] tagaosa suunas.
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3. Tostke kulgmine kaas Ules, et see arvuti klljest eemaldada.
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Kiilgmise kaane paigaldamine

1. Asetage kilgmine kaas arvutile ja libistage katet edasi, kuni see paika kidpsab.

2. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Esiraam

Esiraami eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage kulgmine kaas.

3. Esiraami eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Kangutage kinnitussakke, et vabastada raam korpuse [1] kiljest.
b) LUkake raam korpuse [2] kiljest &ra.

®| MARKUS: Enne raami t&stmist veenduge, et ka raami pdhjas olevad sakid oleksid vabastatud.

Viliteeninduse teave
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4. Tostke esiraam Ules, et see arvuti kiliest eemaldada.
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Esiraami paigaldamine

Pange raam paika, et joondada korpuse raami alusel olevate sakihoidikutega.
Vajutage raami, kuni kinnitussakid paika kldpsavad.
Paigaldage kilgmine kaas.

AN e

Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Esipaneeli luuk

Esipaneeli luugi avamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
: Esipaneeli luuk avaneb vaid piiratud maaral. Vaadake maksimaalset lubatud taset esipaneeli luugil
olevalt pildilt.
3. Témmake esipaneeli luuki selle avamiseks.
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Maluseade

3,5-tollise kovaketta koostu eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Kdvakettamooduli eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Uhendage kovaketta koostu kaablid kévaketta lidestest lahti.
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@ MARKUS:

Juhtige kaablid klemmide kiiljest draivi puuri kiiljest tagasi.
b) Avage esipaneeli luuk.
c) Eemaldage HDD taiteklamber.
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d) Vajutage sinist sakki [1] ja tdmmake kdvaketta koost arvutist [2] vélja.

Viliteeninduse teave
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@l MARKUS: Sakk v6ib tihistada 5,25 tolli, kuna samasse draivi moodulisse saate installida ka 5,25-tollise kévaketta.

3,5-tollise kdvaketta eemaldamine kévaketta klambri kiiljest

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) Kulgmine kaas

b) Esiraam

c) Koévaketta moodul
3. Kovaketta klambri eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Toémmake kdvaketta klambri Uht kiilge, et eemaldada klambri tihvtid kbvaketta [1] pesadest.
b) Tostke kdvaketas kdvaketta klambrist [2] vélja.
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3,5-tollise kdvaketta paigaldamine kovaketta klambrisse

1. Painutage kdvaketta klambri kilge, et joondada ja sisestada klambri tihvtid kdvakettale.
2. Sisestage kdvaketas kdvaketta klambrisse, kuni see paika kidpsab.
3. Paigaldage:

a) Kdévaketta moodul
b) Esiraam
c) Kdulgmine kaas
4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

3,5-tollise kdvaketta koostu paigaldamine

Sisestage kdvaketta koost arvuti pessa, kuni see paika kldpsab.

Asetage HDD-téiteklamber.

Uhendage SATA- ja toitekaabel kévaketta lidestesse ja juhtige kaablid médda caddyt tagasi.
Paigaldage:

N

a) Esiraam
b) Kilgmine kaas
B. Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

2,5-tollise kovaketta mooduli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Kdvakettamooduli eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Uhendage kdvaketta andme- ja toitekaablid vastavatest kdvaketta [1] lidestest lahti.
b) Vajutage mélemal poolel [2] siniseid sakke ja tdmmake kettakoost arvutist [3] vélja.
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2,5-tollise kovaketta eemaldamine kdvaketta klambri kiiljest

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) Kulgmine kaas

b) Esiraam

¢) 2.5inch hard drive assembly
3. Kbovaketta klambri eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Toémmake kdvaketta klambri Uht kiilge, et eemaldada klambri tihvtid kdvaketta [1] pesadest.
b) Tostke kdvaketas kdvakettaklambrist valja [2].

Viliteeninduse teave
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2,5-tollise kovaketta paigaldamine kdvaketta klambrisse

1. Painutage kdvaketta klambri kilge, et joondada ja sisestada klambri tihvtid kdvakettale.
2. Sisestage kdvaketas kdvaketta klambrisse, kuni see paika kidpsab.
3. Paigaldage:

a) 2.5inch hard drive assembly
b) Esiraam
c) Kdulgmine kaas
4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

2,5-tollise kovaketta koostu paigaldamine

Sisestage kettamoodul arvuti pessa, kuni see paika kidpsab.
Sulgege esipaneeli luuk.

Uhendage SATA- ja toitekaabel kdvaketta lidestesse.
Paigaldage:

N

a) Esiraam
b) Kilgmine kaas
B. Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Optiline draiv

Optilise draivi eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Optilise draivi koostu eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Uhendage andmekaabel ja toitekaabel optilise draivi [1] lidesest lahti.

@l MARKUS: Kaablid v&ib olla vaja draivi korpuse sakkide alt vilja votta, et saaksite need liitmike kiiljest eemaldada.
b) Sulgege esipaneeli luuk [2].
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c) Vajutage sinist vabastussakki [1] ja libistage optiline draiv arvutist [2] valja.

29
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Optilise draivi paigaldamine

SIS N NIFSUEN I

Sisestage optiline draiv optilise draivi moodulisse, kuni see kohale kidpsatab.
Avage esipaneeli luuk.

Juhtige andmekaabel ja toitekaabel draivi puuri alla.

Uhendage optilise draivi andmekaabel ja toitekaabel optilise draivi lidestega.
Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kilgmine kaas

Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

M.2 PCle SSD
Valikulise M.2 PCle SSD eemaldamine

1.

2.

30

Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
Eemaldage:

a) Kulgmine kaas

b) Esiraam

Avage esipaneeli luuk.

M.2 PCle SSD eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Tommake sinist plastikust sakki, mis kinnitavad M.2 PCle SSD emaplaadile [1].
b) Libistage M.2 PCle SSD emaplaadi [2] lidesest vélja.
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Valikulise M.2 PCle SSD paigaldamine

N N

Sisestage M.2 PCle SSD liidesesse.

Vajutage M.2 PCle SSD kinnitamiseks sinist plastikust sakki.
Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kulgmine kaas

Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

SD-kaart

SD-kaardi lugeja eemaldamine

1.

2.

Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
Eemaldage:

a) Kdulgmine kaas

b) Esiraam

Avage esipaneeli luuk.

SD-kaardi lugeja eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Uhendage SD-kaardi lugeja kaabel emaplaadi [1] lidesest lahti.

Viliteeninduse teave
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b) Eemaldage kruvi (6 +/— 1), mis kinnitavad SD-kaardi lugeja esipaneeli luugi [2] kllge.
®| MARKUS: Kruvi on SD-kaardi all.
c) Tostke SD-kaardi lugeja arvutist [3] vélja.

SD-kaardi lugeja paigaldamine

1. Sisestage SD-kaardi lugeja emaplaadi pessa.

2. Asendage kruvi (6 +/- 1), et kinnitada SD-kaadi lugeja esipaneeli luugi kiige.
®| MARKUS: Kruvihoidik on SD-kaardi lugeja all.

3. Uhendage SD-kaardi lugeja kaabel emaplaadi lidesega.
4. Sulgege esipaneeli luuk.
5. Paigaldage:
a) Esiraam
b) Kulgmine kaas
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Malumoodulid

Malumooduli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

32 Viliteeninduse teave



2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Malumooduli eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Toémmake méalumoodulit kinnitavaid klambreid, kuni mé&lumoodul pesast valja hiippab.
b) Tdstke méalumoodul emaplaadil oleva lidese kdiljest &ra.

Malumooduli paigaldamine

Joondage malumoodulil olev sélk lidese sakiga.

Sisestage mélumoodul lidesesse.

Vajutage malumoodulit, kuni malumooduli kinnitussakid paika kldpsavad.
Sulgege esipaneeli luuk.

S NI NRCE

Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kilgmine kaas

6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Laiendkaart

PCle laienduskaardi eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Eemaldage esipaneeli luuk.
4. PCle laienduskaardi eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Tommake vabastusriivi, et PCle laienduskaart [1] vabastada.
b) LUkake vabastussakki [2] ja tdstke PCle laienduskaart arvutist [3] vélja.

@l MARKUS: Vabastussakk asub laienduskaardi p&hjas.
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B. Avamiseks tdmmake vabastusriivi tahapoole.
6. Sisestage kruvikeeraja PCle klambri auku ja suruge tugevasti klambri [2] vabastamiseks, seejarel tdstke klamber arvutist valja.

@ MARKUS: PCle klambrite (2 ja 4) eemaldamiseks liikake klamber arvuti vabastamiseks iilespoole, seejirel tostke
klamber arvutist eemale.

7. Korrake toiminguid téiendavate PCle laienduskaartide eemaldamiseks.

PCle laienduskaardi paigaldamine

Sisestage PCle laienduskaart emaplaadi lidesesse.

Kinnitage PCle laienduskaart, lUkates kaardi kinnitusriivi, kuni see paika kidpsab.
Korrake toiminguid tdiendavate PCle laienduskaartide paigaldamiseks.

Sulgege vabastusriiv

Sulgege esipaneeli luuk.

SN NSNS

Paigaldage:
a) Esiraam
b) Kilgmine kaas

7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Toiteplokk

Toiteploki eemaldamine - PSU

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) Kulgmine kaas

b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.

4. Toiteploki vabastamiseks tehke jargmist.
a) Uhendage PSU kaablid emaplaadi [1, 2] lidestest lahti.
b) Kaablite kaablihoidikutest [3] vabastamiseks tdrmmake klambreid.
c) Juhtige PSU-kaabid kaablihoidikutest [4] tagasi.
d) Eemaldage kruvid (6 +/- 1), mis kinnitavad PSU arvuti [5] kllge.
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B. Toiteploki eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Vajutage vabastussakki [1].

®| MARKUS: Vabastussakk asub PSU pé&hjas
b) Libistage PSU-d ja vBtke see arvutist [2] vélja.
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Toiteploki paigaldamine — PSU

Juhtige PSU-kaablid 1&bi kinnitusklambrite.
Uhendage PSU-kaablid emaplaadi lidestega.
Sulgege esipaneeli luuk.

SIS BN NIFSUEN I

Paigaldage:
a) Esiraam
b) Kilgmine kaas

7. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Sissetungiluliti

Sissetungillliti eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam

3. Avage esipaneeli luuk.
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Sisestage PSU pessa ja libistage seda arvuti tagaosa poole, kuni see paika kiépsab.
Asendage kruvid (6 +/- 1), et kinnitada PSU arvuti kiilge.
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4. Sissetungillliti eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Votke sissetungillliti kaabel emaplaadil oleva pesa kuljest lahti [1].
b) Juhtige sissetungillliti kaabel kaablihoidikust tagasi.
c) Libistage sissetungillitit ja likake seda, et sissetungillliti arvutist [2] eemaldada.

Sissetungillliti paigaldamine

1. Sisestage sissetungilllliti arvuti pessa.

2. Juhtige sissetungillliti kaabel 1&bi ventilaatori kaablihoidiku.
3. Uhendage sissetungiliiliti kaabel emaplaadi lidesega.

4. Sulgege esipaneeli luuk.

5. Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kulgmine kaas

(&

Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Toiteluliti

Toiteluliti eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
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a) Kdulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Toitellliti vabastamiseks tehke jargmist.
a) Uhendage toiteliliti kaabel emaplaadi [1] killjest lahti.
b) Eemaldage plastpulgaga toitellliti kaabel 1&bi kinnitusklambri [2].
c) Vajutage vabastussakke plastpulgaga ja libistage toitellliti arvuti [3] esikUljelt valja.
d) Sulgege esipaneeli luuk [4].

B. Témmake toitellliti arvutist vélja.
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Toiteliiliti paigaldamine

LUkake toitellliti arvuti esiosas olevasse pessa ja vajutage seda, kuni see kohale kidpsab.
Joondage kaabel lidese tihvtidega ja Uhendage kaabel.
Sulgege esipaneeli luuk.

FN N N

Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kulgmine kaas

5. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Kolar

Kolari eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kdulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Kolari eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Eemaldage kdlarikaabel emaplaadil olevast pesast [1].
b) Sulgege esipaneeli luuk [2].
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c) Vajutage vabastussakke [1] ja libistage k&lari moodul [2] pesast vélja.
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Kolari paigaldamine

Sisestage kolar pessa.

Vajutage kolari moodulit, kuni see paika kl6psab.
Uhendage kolari kaabel emaplaadi lidesega.
Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

oA N2

a) Esiraam
b) Kulgmine kaas
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Nooppatarei

Nooppatarei eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) Kulgmine kaas

b) Esiraam

c) Laienduskaart

3. Avage esipaneeli luuk.
4. Noodppatarei eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Vajutage plastpulgaga vabastushoovale, kuni nddppatarei vélja hiippab [1].
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b) Eemaldage nddppatarei emaplaadi lidesest [2].

Nooppatarei paigaldamine

Hoidke nddppatareid nii, et mark + oleks Uleval, ja Itkake see kinnitussakkide alla lidese positiivsel poolel.
Vajutage patarei lidesesse, kuni see paika lukustub.

Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

N N

a) Laienduskaart
b) Esiraam
c) Kulgmine kaas
B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Radiaatorimoodul

Jahutusradiaatori koostu eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) Kulgmine kaas

b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
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4. Jahutusradiaatori koostu eemaldamiseks toimige jargmiselt.
a) Uhendage jahutusradiaatori koostu kaabel emaplaadi [1] lidesest lahti.
b) Keerake lahti kinnituskruvid (6 —/— 1), mis kinnitavad jahutusradiaatori koostu emaplaadile [2].
®| MARKUS: Keerake kruvid lahti emaplaadil olevate numbrite kohaselt.

c) Tostke jahutusradiaatori koost arvuti [3] kdljest ara.

Radiaatoris6lme paigaldamine

1. Joondage omavahel jahutusradiaatori koostu kruvid emaplaadi kruvihoidikutega.
2. Asetage jahutusradiaatori koost protsessorile.

3. Asendage kinnituskruvid (6 +/— 1), et kinnitada jahutusradiaatori koost emaplaadi kilge.
®| MARKUS: Pingutage kruvisid emaplaadil antud jarjekorra kohaselt.

4, Uhendage jahutusradiaatori koostu kaabel emaplaadi lidesega.

5. Sulgege esipaneeli luuk.

6. Paigaldage:
a) Esiraam
b) Kilgmine kaas

7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Protsessor

Protsessori eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Eemaldage jahutusradiaatori koost
B. Protsessori eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Vabastage pesa hoob, vajutades selle alla ja protsessori katte saki alt vélja [1].
b) Tostke hoob Ules ja tdstke protsessori katet [2].
c) Tostke protsessor pesast valja [3].

: Arge protsessori pesa viikusid puudutage, need on haprad ja véivad pé6rdumatult kahjustuda.
Olge ettevaatlik, et te protsessori pesa viikusid ei painutaks, kui protsessorit pesast eemaldate.

Protsessori paigaldamine
1. Joondage protsessor pesa nuppudega.

: Arge protsessorit jouga kohale suruge. Kui protsessor on diges asendis, kinnitub see hélpsasti pessa.

2. Joondage protsessori tihvti 1indikaator pesa kolmnurgaga.
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Asetage protsessor pesale nii, et protsessori pesad joonduksid pesa nuppudega.

Sulgege protsessori kate, libistades selle kinnituskruvi alla.
Langetage pesa hoob ja libistage see lukustamiseks saki alla.
Paigaldage jahutusradiaatori koost.

Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kulgmine kaas

Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Slisteemi ventilaator

Slisteemi ventilaatori eemaldamine

1.

2.

Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

Eemaldage:

a) Kdulgmine kaas

b) Esiraam

Avage esipaneeli luuk.

Emaplaadi ventilaatori eemaldamiseks tehke jargmist.

a) Eemaldage stisteemi ventilaatori kaabel emaplaadil olevast pesast [1].

b) Eemaldage kleeplint, mis hoiab sissetungillliti kaablit sisteemi ventilaatori kiljes, ja viige kaabel eemale.
c) Venitage ventilaatorit arvuti kilies hoidvaid kaitserdngaid, et ventilaatori eemaldamist h&lbustada [2].

d) LUkake sUsteemi ventilaator arvutist valja [3].
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Susteemi ventilaatori paigaldamine

S NI NE R
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Sisestage kaitserdngad korpuse raamil olevatesse pesadesse.

Hoidke slisteemi ventilaatorit nii, et kaabel on arvuti alumise osa poole.

Joondage sisteemi ventilaatori sooned korpuse seinal olevate kaitserdngastega.

Viige kaitserdngad |&bi vastavate soonte sUsteemi ventilaatoril.

Venitage kaitserongaid ja libistage sUsteemi ventilaatorit arvuti suunas, kuni see kohale lukustub.

®| MARKUS: Paigaldage kdigepealt kaks alumist kaitseréngast.

Kinnitage sissetungillliti kaabel kleeplindiga stisteemi ventilaatori kilge.
Uhendage siisteemi ventilaatori kaabel emaplaadil olevasse pesasse.
Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

a) Esiraam

b) Kulgmine kaas

10. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Emaplaat

Emaplaadi eemaldamine

1.

46

Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
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2. Eemaldage:
a) Kulgmine kaas
b) Esiraam
3. Avage esipaneeli luuk.
4. Eemaldage:
a) Jahutusradiaatori s6lm
b) Protsessor
c) Laienduskaart
d) Valikuline M.2 PCle SSD-kaart
e) SD-kaardilugeja
f)  Malumoodul
5. Uhendage optilise draivi ja kdvaketta kaablid [1,2] emaplaadi lidestest lahti.

’j‘r“

6. Eemaldage jargmised kaablid emaplaadi kiljest:
a) PSU[1]
b) toiteluliti [2]
c) kolar [3]
d) PSU [4]
e) toitejaotus optilise draivi ja kdvaketta [5] jaoks
f) sUsteemi ventilaator [6]
g) sissetungillliti [7]
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7. Emaplaadi eemaldamiseks tehke jargmist.
a) Eemaldage kruvid (6 +/- 1), mis kinnitavad emaplaadi arvuti kilge
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b) Libistage ja tdstke emaplaat arvuti [2] kljest &ra.

Viliteeninduse teave 49



Emaplaadi paigaldamine

1. Hoidke emaplaati servadest ja joondage see arvuti tagaosa suhtes.

2. Langetage emaplaat korpusesse, kuni emaplaadi taga olevad lidesed on korpuse piludega kohakuti ja emaplaadi kruviaugud on arvuti (1)
tihvtidega kohakuti.

3. Asendage kruvid (6 +/- 1), et kinnitada emaplaat arvuti kulge.

4. Suunake koik kaablid 1&bi suunamisklambrite.

B. Joondage kaablid emaplaadi pistmike tihvtidega ja Uhendage emaplaadi kilge jargmised kaablid.
a) sissetungillliti

b) sUsteemi ventilaator

c) optilise draivi ja kdvaketta toitejaotus

d) PSU (2 kaablit)

e) optilise draivi ja kdvaketta kaablid (4 kaablit)

f) kolar

g) toiteluliti

Kinnitage sissetungilliti kaabel kleeplindiga sUsteemi ventilaatori kilge.
Uhendage stisteemi ventilaatori kaabel emaplaadil olevasse pesasse.
Sulgege esipaneeli luuk.

Paigaldage:

© ©® N o
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a) Malumoodul

b) Valikuline M.2 PCle SSD

c) Laienduskaart

d) SD-kaardilugeja

e) Protsessor

f) Jahutusradiaatori s6lm
10. Sulgege esipaneeli luuk.

a) Kulgmine kaas

1. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Emaplaadi paigutus

Selles peatUkis selgitatakse emaplaadi paigutust koos konnektorite nime ja asukohaga.

1 2 3 4 5

24
23

22
21
20

19 18 1716 15

1. PCl-eX4(juhe x2) Konnektor (Slot4)
3. PCl-eX16(juhe x8) Konnektor (Slot2)
5. VGA alamplaadi lides (VGA)

7. SUsteemi ventilaatori konnektor (FAN_SYS)
9. CPU toitekonnektor (ATX_CPU)

1. Aku konnektor (BATTERY)

13. Kaardilugeja konnektor (Card Reader)
15. M.2 pistmik (M.2 SSD)

17. Sisemise kolarit pistmik (INT_SPKR)
19. ATX-i toitekonnektor (ATX_SYS)

21. SATA 2 konnektor (must)

23. LPC_Debugt

4 I 8 S Syl

14

PCl-eX1 konnektor (Slot3)

PCl-eX1 pistmik (Slot1)

Sissetungillliti konnektor (INTRUDER)
Protsessori pesa

. CPU ventilaatori konnektor (FAN_CPU)
. Mélupistmik (DIMM1-DIMM4)

. Toitellliti konnektor (PWR_SW)

. SATA 1 konnektor (valge)

. SATA 3 konnektor (must)

. HDD_ODD_Toitejuhtme konnektor (SATA PWR)
. SATA 0 konnektor (sinine)
. CMOS_CLR/Password/Service_Mode Jumper (JMP1)
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Tehnoloogia ja komponendid

Selles peatUkis tdpsustatakse sUsteemi tehnoloogiat ja saadaolevaid komponente.
Teemad:

Susteemi haldamise funktsioonid

Ribasisene ststeemide haldamine — Dell Client Command Suite
Ribavaline ststeemide haldamine — DASH

AMD APU-d, AMD Ryzen CPU-d ja APU-d

AMD PT B350

AMD Radeon R7 M450

AMD Radeon R5 M430

USB omadused

DDR4

Aktiivse oleku energiahaldus

Susteemi haldamise funktsioonid

Ulevaade: Delli arististeemidel on mitu stisteemide haldamise vaimalust, mis on meie Dell Client Command Suite'i ribasisesesse haldamisse
vaikimisi juba integreeritud. Ribasisene juhtimine t&hendab, et operatsioonisiisteem on toimiv ja seade on Uhendatud vérku, nii et seda on
vBimalik hallata. Dell Client Command Suite of tools’i saab kasutada kas eraldi v3i koos stisteemide halduskonsooliga, nagu SCCM,
LANDESK, KACE jms.

Samuti pakume valikuna ribavalist haldamist. Ribavaline haldamine t&hendab, et slisteemil puudub toimiv operatsioonististeem vai see on
valja lUlitatud ja te soovite, et ka selles olekus oleks teil véimalik siisteemi hallata.

Ribasisene slisteemide haldamine - Dell Client
Command Suite

Dell Client Command Suite'i tddriistu saab aadressilt http://dell.com/command tasuta alla laadida ja kasutada koigi OptiPlexi
lauaarvutitega. See sisaldab jargmisi komponente, mida saab kasutada individuaalselt vdi SCCM-i puhul koos meie SCCM-i integratsiooniga.

Dell Command | Deploy Driver Packs — sUsteemipohiste draiverite grupid (saadaval veebis aadressil dell.com/command), mis on iga
operatsioonislisteemi rakendustddriistaga kasutamiseks ekstraktitud ja vahendatud operatsiooniststeemi tarbitavasse olekusse. Siin on link
Dell TechCenterile, kust leiate draiveripaketid igale &rikliendisiisteemile: http://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/
wiki/2065.dell-command-deploy-driver-packs-forenterprise-client-os-deployment

Dell Command | Configure — GUI-pdhine IT-administraatori tdoriist riistvarasétete konfigureerimiseks ja kasutuselevétuks kas
operatsiooniststeemide eel- v&i operatsioonijargses keskkonnas. Konfiguratsioonide ndidete hulka kuuluvad TPM-i lubamine, juurdepéasu
piiramine USB-portidele, BIOS-i lukustamine BIOS-i paroolidega, traadita side / Bluetoothi blokeerimine.

Dell Command | Monitor — WMI (Windows Management Instrumentation) agent, mis teeb stigavat riistvara inventuuri ja tervisekontrolli
koos ké&surea ja skriptimise voimalustega, mis voimaldavad IT-administraatoritel oma riistvara eemalt seadistada.

Dell Command | Update — tehases installitud rakendus, mida administraatoridigusega |8ppkasutajad voivad oma Delli varskenduste
individuaalseks haldamiseks kasutada. See todriist kasutab Delli varskenduste (draiverid, BIOS, pisivara) planeerimiseks ja installimiseks
varskenduste kataloogi.

Dell Command | Update Catalog — pakub Dell Command | Update’i kasutatavaid otsitavaid metaandmeid ja voimaldab Delli KACE-i
seadmetel, LANDeski juhtimisststeemidel ja Microsoft System Centeri juhtimiskonsoolidel Delli kommertsklientidele varskeimaid
ststeemispetsiifilisi uuendusi (draiver, pUsivara voi BIOS) hankida, et neid sujuvalt edasi I6ppklientidele toimetada.

Dell Command | PowerShell Provider — suurendab antud t66stuse juhtiva skriptimiseelise alusel voimet standardiseerida, voimaldades
IT-administraatoritel esitada PowerShelli kasklustega diinaamiliselt péringuid ja muuta riistvara seadeid.

Dell Command | Power Manager - kdikidesse akuga I6pp-punkt seadmetesse (sulearvutid, tahvelarvutid) tehases installitud lahendus,
mis v&imaldab teha toitevdimalustes muudatusi, mida operatsioonisiisteem ei paku.
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Dell Command | Integration Suite for System Center 2012 — see lahendus integreerib k&ik Client Command Suite'i peamised
komponendid Microsoft System Center Configuration Manager 2012 ja selle hilisematesse versioonidesse.

Ribavaline stisteemide haldamine — DASH

DMTF-i laua- ja mobiilseadmete slisteemi riistvara arhitektuuri (DASH) standard on rida spetsifikatsioone, mis kasutavad taielikult DMTF-i
haldamise veebiteenuste (WS-Management) spetsifikatsiooni voimalusi — pakkudes standarditel pdhinevat veebiteenuste haldamist laua-
ja mobiilseadmete kliendististeemidele. DMTF pakub DASH-i kaudu jargmise pdlvkonna standardeid laua- ja mobiilsiisteemide turvaliseks
ribavaliseks ja kaugeks haldamiseks.

OptiPlex 5055 koos BCM5762-1 oleva DASH 1.2-ga toetab selliseid funktsioone nagu distantsilt toitehaldus ja OOO pusivara uuendamine.
DMTF-i DASH-i kohta lisateabe saamiseks kulastage DMTF-i veebisaiti:https://www.dmtf.org/standards/dash

AMD APU-d, AMD Ryzen CPU-d ja APU-d

See teema jagab selgitusi AMD APU-de, Ryzeni seeria CPU-de ja Ryzeni seeria APU-de kohta.
OptiPlex 5055: pakutakse Uhega kolmest vaimalikust AMD variandist: A-Series APU-d, Ryzen CPU-d v&i APU-d.

Optiplex 5055 A-Series: pakutakse koos mudelitega AMD Ryzen 7 Pro 1700, Ryzen 5 Pro 1500 ja Ryzen 3 Pro 1300.
Optiplex 5055 Ryzen CPU: pakutakse koos mudelitega AMD PRO A12-9800, A10-9700, A8-9600 ja A6-9500.
OptiPlex 5055 Ryzen APU: pakutakse koos mudelitega Ryzen 3 Pro 2200G, Ryzen 5 Pro 2400G ja Athlon Pro 200GE.

AMD kiirendatud protsessor - APU

Selles jaotises on seletatud lahti AMD kiirendatud protsessor (APU)

AMD kiirendatud protsessorid (APU-d) on 64-bitiste mikroprotsessorite seeriad, mis on AMD poolt esteetiliselt loodud, kombineerides
keskprotsessori (CPU) ja graafikaprotsessori (GPU) vdimalused Uhes ja samas ajamis (kiibis).

Omadused.
Heterogeensete sutisteemide arhitektuur (HSA): avatud lahtekoodiga ristturunduse spetsifikatsioonide komplekt, mis voimaldab CPU ja
GPU integreerimist koherentse malu protsessori tuumadega samal siinil.
Toitehaldus: CPU ja GPU jagavad jéudlust ja kéttesaadavust optimeerides samu v8imsusressursse.
SUsteemiarhitektuuri integreerimine: vdimaldab GPU-I muuta konteksti, pakkudes erinevates tddkoormustes riistvara nutika
kasutamisega multitegumtdo keskkonda.
Open CL, C++: toetus Open CL ja C++ keelelaiendustele.

AMD Ryzen

See teema jagab selgitusi AMD Ryzen seeria protsessorite kohta.

AMD Ryzen on Zen mikroarhitektuuril pdhinev CPU-de ja APU-de jada. Zen System On Chip (SoC) disain véimaldab PCle-, SATA- ja USB-
kontrolleritel asuda CPU-tuumadega samal kiibil.

Omadused.

Jéudlus: samaaegne hargtddtius (SMT) voimaldab rakendada kahte I6ime tuuma kohta, suurendades sellega juhist tstkli kohta (IPC) ja
edendades seelébi todtlemisvdimsust.

Veimsus: AMD Sense MI tehnoloogia kasutab Ule kiibi asuvaid andureid, et skaleerida protsessoris endas automaatselt méératletud
sagedust ja pinget, voimaldades seeldbi olemasolevaid ressursse paremini ra kasutada.

Turvalisus ja virtualiseerimine: Ryzen pakub turvalist méalu kriptimist (SME) ja turvalist kruptitud vitaliseerimist (SEV) reaalajas mélu
krUptimiseks, mis tagab sUsteemi kaitse kulmkaivitusrinnete eest.

AMD Ryzen APU-d

See teema jagab selgitusi AMD Ryzen APU-de seeria kohta.

Ryzen APU-d on APU-d (CPU+GPU), mida pakutakse koos Vega 8/11 graafikaprotsessoritega. Ryzen APU-del on varasemate Ryzen
CPU-dega vorreldes parem joudlus ning GPU asub CPU-tuumadega samal kiibil.
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AMD PT B350
AMD B350

Kiibistik sobib suureparaselt lauskasutajatele, kes hindavad paindlikkust ja Glekiirenduse juhtimist, kuid ei vaja mitme GPU
konfiguratsiooni ndutavat maksimaalset PCle ribalaiust.

AMD Socket AM4 esindab ettevdtte uut tulevikku kindlustavat platvormi, mis on suunatud kiireima DDR4 malu saavutamiseks.

Protsessori juhitav SATA- ja USB-Uhenduvus ning konfigureeritavus t&eliseks paindlikkuseks annab AM4 platvormile eelise tipptasemel
funktsioonide kasutamiseks

Tehnilised naitajad

Tabel 3. Tehnilised naitajad

Tehnilised naitajad Uksikasjad

PCI Expressi 3. pdlvkonna graafikakaart 1x 16(AMD Ryzen™)

USB31G2+31G1+2.0 2+6+6

SATA + NVMe 4 + x2 NVMe (voi 2 SATA 1 x4 NVMe protsessoril AMD Ryzen™).
SATA Express* (SATA ja GPP PCle G3*) 1

PCl Express® GP x6 Gen2 (pluss x2 PCle 3. pdlvkond, kui puudub x4 NVMe)
SATA RAID 0,1,10

Dual PCI Express®-i pesad Ei

Ulekiirendamine Avatud
AMD Radeon R7 M450

Péhiandmed

Jargmises tabelis on toodud AMD Radeon R7 M450 peamised tehnilised andmed.

Tabel 4. P6hiandmed

Tehnilised naitajad AMD Radeon R7 M450

Tooteliin AMD

APl toega DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3
Klokkimiskiirus 925 MHz

Siini laius 128 bitti

Mélu klokkimiskiirus 1,125 GHz

Tehnoloogia DDR3 SDRAM

Max véline eraldusvéime 1920 x 1080

Liidese tlup PCI Express 3.0 x 16

AMD Radeon R5 M430

AMD Radeon R5 M430 on sulearvutite algtaseme graafikakaart. See pdhineb vanematel Radeon RS M330/M335-I voi R7 M340-I.
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Pohiandmed

Jargmises tabelis on toodud AMD Radeon R5 M430 peamised tehnilised andmed.

Tabel 5. P6hiandmed

Tehnilised naitajad AMD Radeon R5 M430
Radeon R5 M400-seeria Radeon R5 M430
Koodnimi Sun XT

Arhitektuur GCN

Konveierid 320 — Uhendatud
Malusiini laius 64 bitti

Uhismalu Ei

Tehnoloogia 28 nm

DirectX DirectX 12

USB omadused

Universal Serial Bus ehk USB vgeti kasutusele aastal 1996. See hélbustas oluliselt Ghendust hostiarvutite ja valisseadmete vahel, nagu
hiired, klaviatuurid, vélised draiverid ja printerid.

Vaatame luhidalt USB arengut jargmisest tabelist.

Tabel 6. USB areng

Titp Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevotu aasta
USB 3.0 / USB 3.1, 2. 5 Gb/s Superkiirus 2010

pdlvkond

usB 2.0 480 Mb/s Suur kiirus 2000

USB 3.1, 1. polvkond (SuperSpeed USB)

Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto lidesestandard. Neid seadmeid mutdi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema
kiiruse jérele veelgi kiirema arvutiriistvara ja suurema labilaskevaime t&ttu. USB 3.1 1. polvkonnal oli 1dpuks lahendus tarbijate ndudmistele,
pakkudes teoreetiliselt eelkéijast 10 korda suuremat kiirust. Kokkuvdtlikult on USB 3.11. p&lvkonna omadused jargmised.

Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s)

Suurem maksimaalne siini véimsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega.
Uued toitehalduse funktsioonid

Taielik dupleks-andmeedastus ja uute edastusttipide tugi

Tagasiulatuv Ghilduvus USB 2.0-ga

Uued liidesed ja kaabel

Jargmised teemad kasitlevad moningaid sageli esitatavaid kusimusi USB 3.1 1. pdlvkonna kohta.

SUPERSPEED
_USB
sen

Kiirus
Praegu méaaratlevad USB 3.1 1. pdlvkonna tehnilised néitajad 3 kiirusereziimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue reziimi

SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes néitajates on séilinud reziimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse kui USB
2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad reziimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva Uhildumise sailitamiseks.

USB 3.11. pdlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema joudluse.
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Taiendav fuusiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti).

USB 2.0-I oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks), USB 3.1 1. polvkond lisab veel neli — kaks paari
diferentsiaalsignaali (vastuvotu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on litmikes ja juhtmetes kaheksa Uhendust.

USB 3.11. pdlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-duplekssUsteemi. See suurendab teoreetilist
labilaskevoimet 10-kordselt.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Arvestades jérjest suurenevaid ndudmisi andmeedastusele korge eraldusvdimega videosisu, terabaidiste maluseadmete, suure megapikslite
arvuga digitaalkaamerate jne tdttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda Ukski USB 2.0 Uhendus teoreetilisele
maksimaalsele labilaskevdimele 480 Mb/s lahedalegi jduda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) — see on tegelik
reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.1 1. pdlvkonna Uhendused kunagi kiirust 4,8 Gbit/s. Tden&oliselt néeme reaalse
maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.1 1. pdlvkond USB 2.0-ga vérreldes 10-kordne edasiminek.

Kasutusviisid

USB 3.11. pdlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks voimalusi pakkuda paremat Uldist kogemust. Kui varem oli USB-video vaevalt talutav
(nii maksimaalse eraldusvoime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui l&bilaskevéime suureneb 5-10
korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Uhe (ihendusega DVI nduab peaaegu 2 Gb/s suurust labilaskevaimet. Kui
480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee toodetesse, mis varem ei olnud
USB kasutusala, néiteks valistesse RAID-salvestussiisteemidesse.

Allpool on loetletud méned SuperSpeed USB 3.1 1. pdlvkonna tooted.

Lauaarvuti USB 3.1 1. pdlvkonna vélised kovakettad
USB 3.11. pdlvkonna kaasaskantavad kdvakettad
USB 3.11. pélvkonna draividokid ja adapterid

USB 3.11. pdlvkonna méluseadmed ja lugerid

USB 3.11. pdlvkonna pooljuhtkettad

USB 3.11. pdlvkonna RAID-id

Optilised kandjad

Multimeediumiseadmed

Voérgundus

USB 3.11. pdlvkonna adapterkaardid ja jaoturid

Uhilduvus

Hea uudis on see, et USB 3.1 1. pdlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. K&igepealt: samas kui USB
3.1 1. pdlvkond méératleb uued flusilised Uhendused ja seega kasutavad uued kaablid dra uue protokolli suurema kiiruse vdimalusi, jagb
litmik ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks tapselt samas kohas, kus varem. USB 3.1 1. pélvkonna kaablitel on
viis uut Uhendust eraldi vastuvdetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on Ghenduses ainult siis, kui need on Ghendatud &ige
SuperSpeed USB tdhenduse kaudu.

Windows 8/10 hakkab USB 3.1 1. pdlvkonna kontrolleritele tuge pakkuma. See erineb varasematest Windowsi versioonidest, mis néuavad
jatkuvalt USB 3.11. pdlvkonna kontrolleritele eraldi draivereid.
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Microsoft teatas, et Windows 7 hakkab USB 3.1 1. p&lvkonda toetama, voib-olla mitte praeguses valjaandes, kuid edasises hoolduspaketis
vOi vérskenduses. Pole vélistatud, et parast USB 3.1 1. p&lvkonna toetusega Windows 7 véljaannet ligub SuperSpeedi tugi ka tagasi Vistani.
Microsoft on seda kinnitanud, 6eldes, et enamik nende partneritest jagab arvamust, et ka Vista peaks USB 3.1 1. pdlvkonda toetama.

Super-Speedi tugi Windows XP puhul on tanase seisuga teadmata. Arvestades, et XP on seitse aastat vana operatsioonististeem, on selle
tdendosus vaike.

DDRA4

DDRA (double data rate fourth generation) malu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate kiirem jérglane ja véimaldab mahtu kuni 512 GB
vorreldes DDR3 maksimumiga 128 GB DIMM-i kohta. DDR4-i stinkroonne diinaamiline muutmalu on kodeeritud nii SDRAM-ist kui ka DDR-
ist erinevalt, et kasutaja ei saaks stisteemi vale tllpi mélu paigaldada.

DDRA4 vajab todtamiseks elektrienergiat 20 protsenti vahem (ainult 1,2 volti) kui DDR3, mis vajab 1,5 volti. DDR4 toetab ka uut, sligavat
valjalllitamisreZiimi, mis voimaldab hostseadmel minna ootereziimi, vajaduseta malu varskendada. Eeldatakse, et sigav véljalllitamisreziim
vahendab ootereziimis energiatarvet 40-50 protsenti.

DDR4 andmed

Malumoodulite DDR3 ja DDR4 vahel on véikesed erinevused, mis on nimetatud allpool.
V&tmesalgu erinevus

Votmeséalk on moodulil DDR4 teises kohas vorreldes vétmesalguga moodulil DDR3. Mélemad sélgud on sisestusservas, kuid sdlgu asukoht
on DDRA4-| veidi erinev, et moodulit ei saaks paigaldada Uhildumatule plaadile voi platvormile.

Joonis 1. Sélgu erinevus

Paksem

DDRA4-moodulid on DDR3-st veidi paksemad, et sinna mahuks rohkem signaalikinte.

Joonis 2. Paksuse erinevus

Kumer serv

DDR4-moodulitel on kumer serv, mis aitab neid sisestada ja leevendab trilkkplaadile rakenduvat koormust mélu paigaldamise ajal.
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Joonis 3. Kumer serv

Maluvead

Méluvigade korral slsteemis kuvatakse uus veakood SEES-VILGUB-VILGUB v&i SEES-VILGUB-SEES. Kogu mélu rikke korral ei lUlitu LCD
sisse. Tehke voimaliku mélurikke korral veaotsing, proovides kasutada slisteemi voi klaviatuuri all (nt mdnes kaasaskantavas slisteemis)
olevates maluliitmikes teadaolevalt toimivaid malumooduleid.

Aktiivse oleku energiahaldus

Selles osas kirjeldatakse aktiivse oleku energiahaldust (ASPM).

ASPM on riistvara toitehalduse vdimekus, mis vahendab efektiivselt voolutarvet, viies PCl Express (PCle) pohised jadalinkseadmed
mittekasutamise korral vaikese vdimsusega olekusse.

ASPM-i kontrollib BIOS véi operatsioonististeemi toitehalduse komponent kahes konfiguratsioonis.

Keelatud: PCle-seadmed td6tavad suure joudlusega reziimis.

L1-reziim: jadatihendatud PCle-seadme kahesuunaline seadistamine vahese energiatarbega olekusse.

@ MARKUS: See reziim tagab suurema energiasaastu, mis saavutatakse iihenduse taastamisel suurema latentsuse
hinnaga.

PCle-siin tuleb seadmega Uhenduse taasloomiseks &ratada véikese energiatarbega reziimist. See pohjustabki latentsust, mida nimetatakse
ka ASPM valjumislatentsuseks.
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Susteemi seadistus

System setup (SlUsteemi seadistus) vdimaldab hallata riistvara ja teha seadistusi BIOS-i tasemel. System setup (SUsteemi seadistus)
v@imaldab teil:

muuta pérast riistvara lisamist v8i eemaldamist NVRAM-i sétteid;
vaadata sUsteemi riistvara konfiguratsiooni;

lubada voi keelata integreeritud seadmeid;

madrata joudluse ja energiahalduse lavesid;

hallata arvuti turbesatteid.

Teemad:

Algkaivitusmenud

Susteemi seadistusvalikud

BIOS-i varskendamine Windowsis

Delli BIOS-i varskendamine Linuxi ja Ubuntu keskkondades
BIOS-i Uleviimine F12 Ghekordse algkaivituse mendust

Algkaivitusmenuu

Kui iimub Dell™-i logo, vajutage klahvi F12, et kuvada algkéivitusmentil koos algkaivitusseadmete loendiga. Selles meniiUs on ka diagnostika
ja BIOS-i seadistuse valikud. Algkaivitusmen(Us kuvatavad seadmed olenevad sellest, millised seadmed antud slisteemis on algkaivitatavad.

See menui on vajalik, kui plUate algkaivitada kindlalt seadmelt v&i ndha slisteemi diagnostikat. Algkaivitusmentd kasutamine ei muuda
BIOS-is salvestatud algkaivitusjarjestust.

Valikud on jargmised.
Legacy Boot (Parand-algkaivitus):

Internal HDD (Sisemine HDD)
Sisseehitatud NIC
UEFI Boot (UEFI-algkaivitus):

Windowsi algkaivituse haldur
Muud valikud:

BIOS Setup (BIOS-i seadistamine)
BIOS Flash-uuendamine
Diagnostika

Muuda algkaivitusreziimi seadeid

Susteemi seadistusvalikud

@l MARKUS: Olenevalt arvutist ja paigaldatud seadmetest voidakse selles jaotises loetletud iiksused kuvada v&i mitte.

Tabel 7. Uldine
Valik Kirjeldus
Susteemiandmed Kuvab jargmised andmed.

Sitsteemi andmed: kuvatakse BIOS-i versioon, seerianumber, inventari tdhise number,
omanikusilt, ostukuupaev, valmistamise kuupaev, kiirhoolduse kood ja maaratud
pusivara uuendus.

Malu andmed: kuvatakse paigaldatud malu, vaba malu, malu kiirus, méalukanalite reziim,
malutehnoloogia, DIMM 1 suurus, DIMM 2 suurus, DIMM 3 suurus ja DIMM 4 suurus.

Slisteemi seadistus
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Valik Kirjeldus

PCI Information (Teave PCl kohta): kuvatakse pesad SLOT1_M.2, SLOT2_M.2

Protsessori andmed: kuvatakse protsessori tiilip, tuumade arv, protsessori ID, kehtiv kella
kiirus, minimaalne kella kiirus, maksimaalne kella kiirus, protsessori L2 vahemalu,
protsessori L3 vahemalu, samaaegse mitmeldimelisuse véime ja 64-bitine tehnoloogia.

Seadme andmed: kuvatakse LOM-i MAC-aadress, helikontroller.
Videoseadme teave: kuvatakse dGPU videokontroller ja loomulik eraldusvéime

Algkéivituse jérjestus - Algkaivituse reZiim
Algkaivituse loendi valik:

Legacy (Péarand)

UEFI (vaikeséate)
Enable Boot Devices (Luba algkaivituse seadmed)
Algkaivituse jarjestus

Add Boot Option (Lisa algkaivituse valik)
Remove Boot Option (Eemalda algkéivituse valik)
View Boot Option (Vaata algkaivituse valikut)

Tépsema algkaivituse valikud Véimaldab valida valiku Luba parand-ROM-id. See on vaikimisi valitud.

Enabled (Lubatud) — vaikimisi valitud
Disabled (Keelatud)

BIOS-i seadistuse tapsem reziim  Vdimaldab teil valida BIOS-i seadistuse tédpsema reziimi. See on vaikimisi valitud.

Enabled (Lubatud) — vaikimisi valitud
Disabled (Keelatud)

Kuupéev/kellaaeg Voimaldab méaérata kuupdeva ja kellaaja satteid. Sisteemi kuupédeva ja kellaaja muudatused justuvad
kohe.

Tabel 8. Siisteemi konfiguratsioon

Valik Kirjeldus

Integreeritud NIC Voimaldab juhtida integreeritud LAN-kontrollerit. Valik Enable UEFI Network Stack (Luba UEFI
varguvirn) pole vaikimisi valitud. Valikud on jargmised:

Disabled (Keelatud)
Enabled (Lubatud)
Lubatud w/PXE (vaikesate)

@ MARKUS: Olenevalt arvutist ja paigaldatud seadmetest voidakse selles jaotises
loetletud liksused kuvada v&i mitte.

Jadaport Valikud on jargmised:

COM!1 (vaikimisi lubatud)

COM2 (vaikimisi keelatud)
COMB3 (vaikimisi keelatud)
COM4 (vaikimisi keelatud)

SATA kasutamine Voimaldab konfigureerida sisemise kdvakettakontrolleri tddreziimi.

Keelatud = SATA kontrollerid on peidetud
AHCI (vaikimisi lubatud)
RAID ON = SATA on konfigureeritud RAID-reziimi toetama (vaikimisi keelatud)

Draivid Voimaldab lubada v&i keelata mitmesugused integreeritud kettad:

SATA-O (vaikimisi lubatud)
SATA-1
SATA-2
SATA-3
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Valik

Kirjeldus

Nutikas aruandlus

USB konfiguratsioon

USB PowerShare

Heli

Muud seadmed

Tolmufiltri hooldus

M.2 PCle SSD-0

See vali juhib, kas integreeritud ketaste puhul teatatakse kdvaketta vigadest stisteemi kaivitamisel.

Valik Enable Smart Reporting option (Luba nutika aruandluse valik) on vaikimisi keelatud.
Véimaldab lubada v&i keelata integreeritud USB-kontrolleri jargmiste funktsioonide jaoks.

Enable Boot Support (Luba algkaivituse tugi)
Enable Front USB Ports (Luba eesmised USB-pordid)
Enable Rear USB Ports (Luba tagumised USB-pordid)

Koik valikud on vaikimisi lubatud.

See valik véimaldab laadida véliseid seadmeid, nt mobiiltelefone v8i muusikapleierit. See valik on
vaikimisi keelatud.

Voimaldab lubada v&i keelata integreeritud helikontrolleri. Valik Enable Audio (Luba heli) on vaikimisi

valitud.

Enable Microphone (Luba mikrofon)
Enable Audio (Luba heli)
Enable Internal Speaker (Luba sisemine kdlar)

Valikud on vaikimisi valitud.

Voimaldab lubada v&i keelata muud seadmed. Valikud on jargmised:

Enable Secure Digital (SD) Card (Luba SD-kaart) — vaikimisi lubatud
Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (Secure Digitali (SD) kaardi kirjutuskaitstud reziim)

Voimaldab teil seada tolmufiltri hoolduse meeldetuletuse valikutega 15 péeva kuni 180 paeva

Tabel 9. Video
Valik Kirjeldus
Mitmikekraan See on vaikimisi valitud.

Peamine ekraan

Tabel 10. Turve
Valik

Voimaldab valida peamise ekraani, kui siisteemis on saadaval mitu kontrollerit.

Auto (Automaatne) — vaikimisi lubatud
Integrated Graphics (Integreeritud graafika)

@ MARKUS: Kui valik Auto pole mirgitud, on integreeritud graafikaseade olemas ja
aktiivne.

Kirjeldus

Administraatori parool
SUsteemi parool
Sisemine HDD-0 parool
Sisemine HDD-1 parool
Sisemine HDD-2 parool
Tugev parool

Parooli konfigureerimine

Parooli muutmine

V6imaldab maarata, muuta ja kustutada administraatori parooli.
V8imaldab maarata, muuta ja kustutada ststeemi parooli.
Voimaldab maarata, muuta ja kustutada arvuti sisemist HDD-d.
V&imaldab maarata, muuta ja kustutada arvuti sisemist HDD-d.
Voimaldab maarata, muuta ja kustutada arvuti sisemist HDD-d.
See valik véimaldab lubada voi keelata stisteemi tugevaid paroole.

Voimaldab teil maérata minimaalse ja maksimaalse méarkide arvu, mis administraatori ja sUsteemi
paroolide jaoks lubatud on. Markide arv v&ib olla 4-32.

See valik vBimaldab maérata, kas sUsteemi ja kdvaketta paroolide muudatused on lubatud, kui
maaratakse administraatori parool.

Allow Non-Admin Password Changes (Luba mitte-administraatori parooli muutmine) — see on
vaikimisi lubatud.

Slisteemi seadistus
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Valik

Kirjeldus

UEFI kapsli plsivara uuendused

TPM 2.0 turve

Computrace

Raami sissetung

Administraatori seadistuse
lukustamine

SMM-i turvariskide eemaldamine

Tabel 11. Turvaline algkaivitus

Valik

See valik maérab selle, kas see ststeem lubab BIOS-i UEFI-kapsli uuenduspakettide kaudu uuendada.
See on vaikimisi valitud. Selle valiku keelamisel blokeeritakse BIOS-i uuendused sellistest teenustest
nagu Microsoft Windows Update ja Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

Voimaldab juhtida, kas Trusted Platform Module (TPM) on operatsiooniststeemile nahtav.
TPM On (TPM sees) — vaikimisi lubatud

PPI Bypass for Enable Commands (PPI-st méddaminek lubamiskaskude puhul)
PPI Bypass for Disable Commands (PPI-st méddaminek keelamiskéskude puhul)
PPI Bypass for Clear Commands (PPI-st métdaminek tihistamiskéskude puhul)
Attestation Enable (Atesteerimise lubamine) — vaikesate
Key Storage Enable (V6tme salvestamise lubamine) — vaikesate
SHA-256 — vaikseséate

Clear (Eemalda)

TPM-i olek

Disable (Keela)
Enable (Luba) — vaikesate

See vali vdimaldab aktiveerida voi keelata tarkvara Absolute Computrace'i teenuse BIOS-i mooduli
lidese. Lubab voi keelab valikulise Computrace'i teenuse, mis on mdeldud varahalduse jaoks.

Deactivate (Inaktiveeri) — see on vaikimisi valitud.
Disable (Keela)
Activate (Aktiveeri)

Valikud on jargmised:

Disable (Keela) — vaikesate
Enable (Luba)
On-Silent (Vaikimisi sees)

Voimaldab lubada voi keelata seadistusse sisenemise, kui on médratud administraatori parool. Seda
valikut pole vaikimisi m&aratud (vaikimisi keelatud).

Valikud on jargmised:

Disable (Keela) — vaikesate
Enable (Luba)

Kirjeldus

Turvalise algkaivituse lubamine

Ekspert-votmehaldus
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Voimaldab lubada v&i keelata turvalise algkaivituse funktsiooni

Disable (Keela) — vaikimisi valitud
Enable (Luba)

Voéimaldab kasitseda turvavdtmete andmebaase ainult juhul, kui stisteem on kohandatud reziimis.
Valik Enable Custom Mode (Luba kohandatud reziim) on vaikimisi keelatud. Valikud on jargmised:

PK (vaikesate)
KEK

db

dbx

Kui aktiveerite reziimi Custom Mode (Kohandatud reziim), kuvatakse vastavad valikud PK, KEK,
db ja dbx. Valikud on jargmised:

Save to File (Salvesta faili) — salvestab v&tme kasutaja valitud faili

Replace from File (Asenda failist) — asendab praeguse vétme vdtmega kasutaja valitud failist
Append from File (Lisa failist) — lisab votme praegusse andmebaasi kasutaja valitud failist
Delete (Kustuta) — kustutab valitud votme

Reset All Keys (Léhtesta k&ik votmed) — l&htestab vaikesatetele



Valik Kirjeldus

Delete All Keys (Kustuta koik votmed) — kustutab koik vétmed

@ MARKUS: Kui keelate reziimi Custom Mode (Kohandatud reziim), kustutatakse koik
tehtud muudatused ja votmed ldhtestatakse vaikesatetele.

Tabel 12. Joudlus

Valik Kirjeldus

C-olekute juhtimine Véimaldab lubada voi keelata protsessori tédiendavad uneolekud. See
valik on vaikimisi lubatud.

AMD TurboCore tehnoloogia See valik on vaikimisi lubatud.

Tabel 13. Toitehaldus
Valik Kirjeldus

Vahelduvvoolu taastamine Maarab sUsteemi reageerimise vahelduvvoolutoite taastamisel pérast elektrikatkestust. Valiku AC
Recovery (Vahelduvvoolu taastamine) olekuks saab maérata:

Power Off (LUlita vélja)
Power On (LUlita sisse)
Last Power State (Viimane toiteolek)

Selle valiku véartus on vaikimisi Power Off (LUlita vélja).

Automaatse sissellilitamise aeg Mé&érab arvuti automaatse sisselllitamise aja. Aeg hoitakse standardses 12-tunni vormingus
(tunnid:minutid:sekundid). Muutke kaivitumise aega, sisestades vaartused kellagja véljale ja véljale
AM/PM.
@ MARKUS: See funktsioon ei t66ta, kui liilitate arvuti vilja pikendusjuhtmel olevast
lulitist voi liilgpinge kaitsmest voi kui Auto Power (Automaatne toide) on keelatud.

Slgava unereziimi juhtimine Véimaldab méaérata juhtelemendid, kui Deep Sleep (Stigav unereziim) on lubatud.

Disabled (Keelatud)
Enabled in S5 only (Lubatud ainult S5-ga)
Enabled in S4 and S5 (Lubatud S4 ja S5-ga)

See valik on olekute S4 ja S5 korral vaikimisi lubatud.

Ventilaatori juhtimise tUhistamine  V&imaldab maéarata slsteemi ventilaatori kiiruse. Kui see valik on lubatud, t6dtab slsteemi ventilaator
maksimaalsel kiirusel. See valik on vaikimisi keelatud.

USB toitel &rkamise tugi Véimaldab lubada USB-seadmetel arvutit ootereziimist dratada. Enable USB Wake Support (Luba
USB-aratuse tugi) on vaikimisi valitud

Arata LAN-i/WWAN-iga See valik véimaldab arvutil valjalUlitatud olekust sisse IUlituda, kui selle kaivitab spetsiaalne LAN-
signaal. See funktsioon té6tab ainult siis, kui arvuti on Uhendatud vahelduvvoolutoitega.

Disabled (Keelatud) — ei luba stisteemil spetsiaalse LAN-i signaaliga sisse lUlituda, kui see saab
LAN-ilt v8i juhtmevabalt LAN-ilt &ratussignaali.

LAN - vdimaldab ststeemil spetsiaalsete LAN-i signaalidega sisse lulituda.

WLAN Only (Ainult WLAN) — v8imaldab stisteemil spetsiaalsete WLAN-i signaalidega sisse
[Glituda.

LAN v&i WLAN - lubab stisteemil spetsiaalsete LAN-i signaalidega vdi WLAN-i signaalidega sisse
[Glituda.

LAN with PXE Boot (LAN koos PXE-algkaivitusega) — ératuspakett, mis saadetakse susteemi
S4- vdi Sb-olekust, mis pdhjustab slisteemi drkamise ja kohe PXE-It kaivitumise.

See valik on vaikimisi keelatud.

UnereZiimi blokeerimine Voimaldab keelata unereziimi (S3-olekusse) sisenemise OS-i keskkonnas. See valik on vaikimisi
keelatud.
Aktiivse oleku energiahaldus . Disabled (Keelatud) — vaikesate

L1 Only (Ainult L1)
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Tabel 14. POST kaitumine
Valik

Kirjeldus

Numbriluku LED

Klaviatuuri vead

Warnings and Errors

Pikendatud BIOS POST-aeg

Logo téisekraanil

Tabel 15. Virtualiseerimise tugi

Valik

Voimaldab aktiveerida véi keelata arvuti kaivitamisel numbriluku funktsiooni. See valik on vaikimisi
lubatud.

Voimaldab aktiveerida v&i keelata arvuti kaivitamisel klaviatuuri vigadest teatamise. See valik on
vaikimisi lubatud.

See valik véimaldab kiirendada algkaivituse protsessi, minnes ménest Uhilduvuse toimingust mddda.

Prompt on Warnings and Errors (Viip hoiatuste ja vigade korral) — vaikimisi lubatud
Continue on Warnings (Jétka hoiatuste korral)
Continue on Warnings and Errors (Jatka hoiatuste ja vigade korral)

Valikud on jargmised:

0 sekundit (vaikesate)
5 sekundit
10 sekundit

See valik on vaikimisi keelatud.

Kirjeldus

AMD-V tehnoloogia
AMD-VI tehnoloogia

Tabel 16. Hooldus

See valik on vaikimisi lubatud.

See valik on vaikimisi lubatud.

Valik Kirjeldus
Seerianumber Kuvab teie arvuti seerianumbri.
Seadmesilt Véimaldab luua ststeemi seadmesildi, kui seda pole veel maaratud. See valik on vaikimisi maaratud.

SERR-i sénumid

BIOS-i versiooni véhendamine

Andmete kustutamine

BIOS-i taastamine

Tabel 17. Hallatavus

Valik

Juhib SERR-i sénumite mehhanismi. See valik on vaikimisi méératud. Méned graafikakaardid nduavad
SERR-i sdnumite mehhanismi keelamist.

Véimaldab juhtida ststeemi pUsivara Uleviimist eelmistele versioonidele. See valik on vaikimisi lubatud.
()| MARKUS: Kui see pole valitud, on siisteemi piisivara iileviimine eelmistele versioonidele
keelatud.

Véimaldab turvaliselt kustutada andmeid kdigist saadaolevatest sisemaludest (nt HDD, SSD, mSATA
ja eMMC). Valik Wipe on Next Boot (Kustuta jargmise algkaivituse ajal) on vaikimisi keelatud.

Véimaldab taastada rikutud BIOS-i seisundid peamisel kdvakettal olevatest taastefailidest. Valik BIOS
Recovery from Hard Drive (BIOS-i taastamine kdvakettalt) on valitud vaikimisi

Kirjeldus

Broadcom@ TruManage

Tabel 18. Siisteemi logid
Valik

Kuvab ststeemi hallatavuse funktsiooni.

Disable (Keela)
Enable (Luba) — vaikimisi valitud

Kirjeldus

BIOS-i sindmused
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Kuvab ststeemi sindmuste logi ja v8imaldab kasutada jargmisi toiminguid.

Keep (Hoia) — vaikimisi lubatud
Clear (Eemalda)



Tabel 19. SupportAssist System Resolution

Valik Kirjeldus

Operatsioonististeemi automaatse  Valikud: OFF (VALJAS), 1, 2 (vaikesate), 3.
taastamise lavi

BlIOS-i varskendamine Windowsis

BIOS-i (stisteemi seadistus) on soovitatav varskendada siis, kui asendate emaplaadi uuega v&i véarskendus tuleb saadavale.

®

MARKUS: Kui BitLocker on lubatud, tuleb see enne siisteemi BIOS-i virskendamist peatada ja seejirel parast BIOS-i
varskenduse I6pulejdudmist uuesti lubada.

1. Taaskaivitage arvuti.

2. Avage veebiaadress Dell.com/support.
Sisestage Service Tag (Seerianumber) voi Express Service Code (Kiirteeninduskood) ja kidpsake nuppu Submit (Esita).
Kldpsake kasku Detect Product (Tuvasta toode) ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

3. Kui seerianumbrit ei dnnestu tuvastada voi leida, kidpsake kasku Choose from all products (Vali kdigi toodete hulgast).

4. Valige loendis kategooria Products (Tooted).

®| MARKUS: Valige tootelehele jsudmiseks sobiv kategooria.

B. Valige arvuti mudel, misjarel iimub arvuti leht Product Support (Tootetugi).

6. Kidpsake kasku Get drivers (Hangi draiverid) ning kidpsake valikut Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimised).
Avaneb draiverite ja allalaadimiste jaotis.

7. Kildpsake valikut Find it myself (Otsin ise).
8. BIOS-i versioonide vaatamiseks kldpsake valikut BIOS.
9. Otsige Ules uusim BIOS-i fail ja kidpsake k&dsku Download (Laadi alla).

10. Valige eelistatud allalaadimismeetod aknast Please select your download method below (Valige altpoolt allalaadimismeetod) ja
kldpsake nuppu Download File (Faili allalaadimine).
Kuvatakse aken File Download (Faili allalaadimine).

1. Faili salvestamiseks oma arvutisse kldpsake nuppu Save (Salvesta).
12. Varskendatud BIOS-i stete installimiseks oma arvutisse kidpsake nuppu Run (Kaivita).
Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Baasvahetussusteemi (BIOS-i) varskendamine
susteemides, millel on lubatud BitLocker

: Kui BitLockerit ei peatata enne BIOS-i varskendamist, siis jargmine kord siisteemi taaskaivitamisel ei
tunne see BitLockeri votit dara. Edenemiseks palutakse teil sisestada taastamisvoti ja siisteem kiisib seda igal
taaskaivitusel. Kui te ei tea taastamisvétit, voib selle tagajirjeks olla andmete kadumine v6i mittevajaliku
operatsioonisiisteemi uuestiinstallimine. Selle teema kohta lisateabe saamiseks lugege teadmiste artiklit: BIOS-i
varskendamine Delli siisteemides, kui BitLocker on lubatud

Susteemi BIOS-i kasutamine USB-malupulgaga

Kui stisteemi ei saa Windowsisse laadida, ent sellel on siiski BIOS-i vérskendust vaja, laadige BIOS-i fail teist slisteemi kasutades alla ja
salvestage see algkdivitatavale USB-maluseadmele.
@ MARKUS: Peate kasutama algkiivitatavat USB-miluseadet. Lisateavet leiate jirgmisest artiklist: Algkivitatava USB-

maluseadme loomine Delli diagnostilise juurutuspaketi (DDDP) abil

Laadige BIOS-i uuendamise EXE-vormingus fail alla teise stisteemi.

Kopeerige fail, nt O9010A12.EXE, algkéivitatavale USB-méluseadmele.

Sisestage USB-maéluseade BIOS-i varskendust ndudvasse stisteemi.

Taaskaivitage slisteem ja vajutage Dell Splashi logo ilmumisel klahvi F12, et Ghekordset algk&ivitusmeniud kuvada.

NN
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https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153694/updating-the-bios-on-dell-systems-with-bitlocker-enabled?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153694/updating-the-bios-on-dell-systems-with-bitlocker-enabled?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package-dddp?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package-dddp?lang=en

Valige nooleklahvidega USB Storage Device (USB-salvestusseade) ja kidpsake sisestusklahvi.
Slsteem algkaivitub diagnostika viipeni C:\>.
Kaivitage fail tdielikku failinime, nt O9010A12.exe, tippides, ja vajutage sisestusklahvi.

© N oo

Laaditakse BIOS-i varskendusutiliit. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

BIODS Update Utility

Thiz utility will update the system BIODS and lirmware. During the
update procedure, your system will restart. Do not inter t this
procedure once it begins. Do not discoamect the AC powe ce (if you
are updating a mobile computer, conmect the AC power adapter).
Interruption of the BIDSAFirmware update procedure will likely reander
your system unusable.

Do you wizsh to continwe (ysm)7? y

= Copyright 2 2011 Dell Inc. fill Ricg

Joonis 4. DOS BIOS-i uuendamise ekraan

Delli BIOS-i varskendamine Linuxi ja Ubuntu
keskkondades

Kui soovite stisteemi BIOS-i varskendada Linuxi keskkonnas, naiteks Ubuntus, vt https://www.dell.com/support/article/sIn171755/.

BIOS-i uleviimine F12 uhekordse algkaivituse
menuust

Susteemi BIOS-i varskendamine FAT32-vormingus USB-draivile kopeeritud BIOS-i véarskenduse EXE-faili ja F12 Uhekordse
alglaadimismentd abiga.

BIOS-i virskendus

Véite kaivitada BIOS-i varskendusfaili Windowsis algkaivitatavalt USB-votmelt vai varskendada BIOS-i stisteemi F12 Uhekordsest
alglaadimismentilst.

Enamik pérast 2012. aastat ehitatud Delli siisteeme hdlmab seda funktsiooni. Kontrollimiseks avage ststeemi kaivitamisel klahviga F12
tihekordne alglaadimismentili ja vaadake, kas stisteemi alglaadimisvalikute hulgas on BIOS FLASH UPDATE (BIOS-1 VARSKENDAMINE).
Kui valik on loendis saadaval, toetab BIOS seda varskendusuviisi.

@ MARKUS: Funktsiooni saab kasutada ainult siisteemides, mille F12 iihekordses alglaadimismeniiiis on BIOS-i
varskendamise valik.

Uhekordse alglaadimismeniiii kaudu virskendamine

F12 Ghekordse alglaadimismentd kaudu BIOS-i varskendamiseks vajate jargmist.

USB-vétit, mis on vormindatud failististeemiga FAT32(v6ti ei pea olema alglaaditav)
BIOS-i taitefaili, mille laadisite alla Delli tugisaidilt ja kopeerisite USB-vdtmele
Vahelduvvoolu-toiteadapterit, mis on ststeemiga Uhendatud

Tootavat ststeemiakut BIOS-i varskendamiseks

F12 menuds BIOS-i varskendamiseks tehke jargmist.
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https://www.dell.com/support/article/sln171755/

: Arge liilitage siisteemi BIOS-i virskendamise ajal vilja. Siisteemi viljaliilitamisel v6ib selle alglaadimine
nurjuda.

1. Uhendage vaéljallitatud siisteemi USB-pordiga USB-véti, kuhu kopeerisite varskenduse.

2. Lulitage arvuti sisse, vajutage Uhekordsesse alglaadimismentlsse juurdepaasuks klahvi F12, tdstke esile valik BIOS Update (BIOS-i
varskendus) hiirt voi arvutiklahve kasutades ja seejarel vajutage klahvi Enter.

OptiPlex 5055 Ryzen APU BIOS Setup

Diagnostics

BIOS Version 1.1.0
Processor AMD CPU
Memory 4GB

Serdce Tog: GLIFROW
Advanced Setup ‘r- ON | BIOS Update Device Configuration
Boot mode: L- -UFFII R

Secure Boot | e

UEFI Boot Devices (X

]

Windows Bool Manager
(2, UEFI ONBOARD NIC (IPV4)
| &, UEFI ONBOARD NIC (IPV6)

UEFI STS00DMO02-15810A
7990051Q

©ExT

3. Avaneb BIOS-i varskendamismen(u, seejérel kidpsake valikul Flash from file (Faililt varskendamine).

Flash BIOS TR
System BIOS

Information

System CptiPlex 5055 Ryzen APU

Revision 110

Vendor Det

Flash from file

BIOS upaate fi: <None selected>

Syitemn «None selected>

Revision <None selected>
| vendor «None selected>

Options [ _]
Cancel Update

4. Valige véline USB-seade.
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File Explorer

|
NTFS, B

[Pcil Pei(0x1,0x2)/Pai{0: 0x0,0x0,0x0)/HD{1.GP
TEGATEB30-0252-4256-800F-260665F61218,0x800.0xF 9600}
NOVOLUME LABEL,

[PCIROOM0x0)/Pci{0x1.0x2)/Pei0x0,0x1)/ Sata{0x0,0x0,0x0)/ HD(2.GP |
T.68ADAB09-TIEA-4733-ASFS -DAGF77061151.0xFAC00,0x32000)]
INTFS,

[PeiRoot (0x0)/Pei(0x1.0x2)/PciOX0,0x1)/ Sata{0x0.0x0,0x0)/ HD{4,GP |
T.97056558-C16A-40CC-9498-OF 3E222CE2E5,0x134000,0x3A25
1800)]

ADATA UFD.
[PaRoot(0x0)/Pei{0x,0x2)/Pei{0x0,0x0)/USBI0x8.0x0)/ HDILMBR.O
*04DD5721.0x3F. OxB7C 1]

Load File

PR Pl D21 PN O 2M P Ol /Pritfed) il *

B. Kui fail on valitud, topeltkidpsake varskendamise sihtfailil ja seejarel vajutage nuppu Submit (Edasta).

File Explorer

Exmsg_x 10.exe

KonaRV_12GB_available_memory jpg
KonaRV_8GB_available_memory jpg
RU32 chi

RU.efi

DASH Auto Run_RR_M 7z
72920-x647z

DeliSbPac

KonaRV_1.1.0.exe ]

6. Kidpsake suvandil Update BIOS (BIOS-i varskendus) ja seejarel sisteem taaskaivitub, et BIOS-i alglaadida.
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7. Parast protsessi [6ppu stisteem taaskaivitub ja BIOS-i véarskendamine jGuab I&pule.
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Tehnilised andmed

@ MARKUS: Pakkumised véivad piirkonniti erineda. Lisateavet arvuti konfiguratsiooni kohta leiate:

+ Windows 10, klikkige vdi koputage Start H > Settings > System > About.

Tabel 20. Kiibistiku tehnilised néitajad

Funktsioon Tehnilised naitajad
Kiibistik AMD B350 kiibistik
Tabel 21. Protsessori tehnilised naitajad
Funktsioon Tehnilised naitajad
Protsessori tldp - AMD Ryzen 7 PRO 1700 (OC' / L2 vahemélu: AMB /16 T / 3,0 GHz /
65 W)
AMD Ryzen 5 PRO 1500 (QC2 / L2 vahemalu: 2 MB /8 T / 3,5 GHz /
65 W)
AMD Ryzen 3 PRO 1300 (QC? / L2 vahemalu: 2 MB / 4 T / 3,5 GHz /
65 W)
["l: Octa Core
[2: Quad Core
[31: Dual Core

@l MARKUS: OptiPlex 5055 ei toeta laiendatud sagedust (XFR) GHz-ides.

Malu

Tabel 22. Malu tehnilised naitajad

Funktsioon Tehnilised naitajad

Maélu tutp DDRA4

Mélu kiirus Kuni 2400 MHz

Mélu lidesed Neli DIMM-mooduli pilu

Mélumaht Kuni 64 GB

Minimaalne malu 4 GB (2 GB ainult Linuxi-p&hise operatsioonistiisteemi jaoks)
Maksimaalne malu 64 GB

Video

Tabel 23. Video tehnilised néitajad

Funktsioon Tehnilised naitajad

Integreeritud Pole saadaval
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Funktsioon

Tehnilised naitajad

Valikuline

Heli

Tabel 24. Heli tehnilised naitajad

Funktsioon

1 GB AMD Radeon R5 430
4 GB AMD Radeon R7 450

Tehnilised naitajad

Integreeritud

Vork

Tabel 25. Vorgu tehnilised naitajad

Realtek HDA Codec ALC3234

Funktsioon Tehnilised naitajad
Integreeritud BCM5762BOKMLG Broadcom Etherneti kontroller
Laiendussiin

Tabel 26. Laiendussiini tehnilised naitajad

Funktsioon Tehnilised naitajad
Siini tlup USB 2.0, USB 3.1 1. pdlvkond, SATA 3 ja PCle 3. pdlvkond
Siini kiirus USB 2.0 - 480 Mbps

Juhtmevaba

Tabel 27. Traadita kaardid

Funktsioon

USB 3.11. pdlvkond — 5Gbit/s
SATA 3.0 — 6 Gbps
PCle -

x16 3. polvkond : 8 GT/s
x4 3. polvkond: 5 GT/s
Kaks x1 3. polvkond: 1 GT/s

Tehnilised naitajad

WLAN-kaart

Intel Wireless-AC 8265 2x2
Intel Wireless-AC 3165 1x1
Bluetooth 4.1

@ MARKUS: Optimaalse jéudluse saavutamiseks on soovitatav
kasutada traadita ekraani funktsiooni padasupunktiga, mis toetab
5 GHz standardit.
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Drives (Draivid)

Tabel 28. Drives (Draivid)

Funktsioon

Tehnilised naitajad

Sisemise juurdepadsuga

Valised liidesed

Tabel 29. Vilise liidese tehnilised néitajad

2,5-tolline SATA-draivi sahtel
3,5-tolline SATA-draivi sahtel
M.2 SATA ja NVMe SSD

Funktsioon Tehnilised naitajad
Heli
Esipaneel Universaalne peakomplekt
Tagapaneel Valjundi liides
Vorguadapter RJ-45 liitmik
Serial PS2 ja serial-lides
USB 2.0 Eesmine — 2
Tagumine — 2
Sisemine — 2
Tagumine — 4
Sisemine — 0

Video

Sisemisi videopordid puuduvad, toetab PCle graafikakaartide lisamist

@l MARKUS: Saadaolevad videoliidesed vdivad varieeruda valitud graafikakaardi jargi.

Juhtelemendid ja tuled

Tabel 30. Juhtelemendid ja tuled

Funktsioon

Tehnilised naitajad

Arvuti esikilg

Toitenupu margutuli
Draivi aktiivsuse tuli

Arvuti tagakulg

Uhenduse tuli integreeritud vérguadapteril

Vorgutegevuse tuli integreeritud vorguadapteril
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Valge margutuli — pUsiv valge méargutuli nditab, et toide on sees; aeglaselt

vilkuv valge tuli nditab, et arvuti on puhkereziimis.

Valge margutuli — kui valge margutuli aeglaselt vilgub, siis loeb arvuti
kdvakettalt andmeid voi kirjutab neid sinna.

Roheline — voérgu ja arvuti vahel toimib thendus 10 Mbps.

Roheline — voérgu ja arvuti vahel toimib thendus 100 Mbps.

Oranz — vorgu ja arvuti vahel toimib Uhendus 1000 Mbps

Véljas (margutuli puudub) — arvuti ei leia v8rguga fudsilist Uhendust.

Kollane méargutuli — muutuva heledusega kollane tuli néitab, et vork on
aktiivne.



Funktsioon Tehnilised naitajad

Roheline margutuli — toide on sisse lllitatud ja toimib. Toitekaabel tuleb
Uhendada toiteliidesega (arvuti taga) ja pistikupesaga.

Toite diagnostika margutuli

Toide

Tabel 31. Toite tehnilised naitajad

Funktsioon Tehnilised naitajad
V&imsus 240 W

AC sisendpinge vahemik 90-264 Vac
AC-sisendvool (madal vahelduvvoolu 4A/2A

vahemik / kérge vahelduvvoolu vahemik)

Vahelduvvoolu sisendsagedus 47Hz / 63 Hz

Nodppatarei

Fuusilised méétmed
Tabel 32. Fiilisilised m66tmed

Fiisilised andmed

3V CR2032 liitium-nddppatarei

Torn

Kdrgus
Laius
Sugavus

Kaal

Keskkonnaalane teave

Tabel 33. Keskkonna andmed

Funktsioon

35 cm (13,8 tolli)
15,4 cm (6,1 tolli)
27,4 cm (10,8 tolli)
7,93 kg (17,49 naela)

Tehnilised naitajad

Temperatuurivahemik
T66 ajal
Mittetddtav

Suhteline éhuniiskus (maksimaalne)
T66 ajal
Mittetddtav

Maksimaalne vibratsioon
T66 ajal
Mittetddtav

Maksimaalne [66gitugevus
T66 ajal
Mittetddtav

Kdrgus
T66 ajal

Mittetdotav

5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
—40 ©C kuni 65 °C (=40 °F kuni 149 °F)

20-80% (mittekondenseeriv)

5-95% (mittekondenseeriv)

0,66 Grms
1,37 Grms

400G
105G

-15,2 m kuni 30482000 m (50 kuni 10 0006560 jalga)
—-15,20 m kuni 10 668 m (-50 jalga kuni 35 000 jalga)

Tehnilised andmed
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Funktsioon Tehnilised naitajad

Ohusaaste tase G1 v6i madalam, maaratud ANSI/ISA-S71.04-1985 jargi
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Diagnostika ja energia LED-koodid

Tabel 34. Toite LED-i olekud
Toite LED-i olek

Voéimalik pohjus

7

Torkeotsing

Torkeotsingu toimingud

Véljas

Paleb/vilgub kollaselt

Aeglaselt vilkuv valge tuli

Pideval pdlev valge

Arvuti on kas vélja lUlitatud voi ei

saa toidet voi on stigava une
seisundis.

Arvuti ei suuda teha POST-i voi
pole protsessor todkorras.

Arvuti on unereziimis.

Arvuti on taielikult toimiv ja on
sisse lulitatud.

Uhendage toitejuhe uuesti
arvuti taga asuvasse
toitepistmikusse ja
vooluvdrgu pistikupesasse.
Kui arvuti on Uhendatud
mitmepesalise toitepaneeliga,
siis veenduge, et see oleks
Uhendatud vooluvérgu
pistikupesasse ja sisse
[dlitatud. Samuti minge
modda toite
kaitseseadmetest,
mitmepesalistest
toitepaneelidest ja
pikendusjuhtmetest ning
veenduge, et arvuti lUlituks
normaalselt sisse.
Veenduge, et vooluvdrgu
pistikupesa tootaks,
Uhendades sinna mdne teise
seadme, naiteks laualambi.

Eemaldage ja paigaldage
uuesti kdik kaardid.

Vajaduse korral eemaldage
videokaart ja paigaldage see
uuesti.

Veenduge, et toitekaabel
oleks Uhendatud emaplaadi ja
protsessoriga.

Vajutage toitenuppu arvuti
unereziimist vélja toomiseks.
Veenduge, et kdik
toitekaablid oleksid kindlalt
emaplaadiga Uhendatud.
Veenduge, et peamine
toitekaabel ja esipaneeli
kaabel oleksid emaplaadiga
Uhendatud.

Kui arvuti ei reageeri, toimige
jargmiselt.

Veenduge, et ekraan oleks
Uhendatud ja sisse lUlitatud.
Kui ekraan on Uhendatud ja
sisse lUlitatud, kuulake
helisignaali koodli.
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@ MARKUS: Kollase LED-i vilkumismuster: 2 vi 3 vilkumist, millele jargnev liihike paus ja seejérel x arv vilkumisi kuni 7.
Korduva mustri keskel on pikk paus. Ndide 2, 3 = 2 kollast vilkumist, liihike paus, 3 kollast vilkumist, millele jargnev pikk
paus ja seejarel kordub koik.

Tabel 35. Diagnostilised toite LED-koodid

2 vilkumist > lUhike paus
>

7 vilkumist > pikk paus >
kordub

Olek Oleku nimi Vilkuva kollase muster | Probleemi kirjeldus Soovitatud
eraldusvéime
- - 2 vilkumist > lihike paus Halb emaplaat Asenda emaplaat
>
1 vilkumine > pikk paus >
kordus
- - 2 vilkumist > lihike paus | Halb emaplaat, toiteallikas | Ky klient saab torke
> Vi toitekaablid tuvastamisel abiks olla,
2 vilkumist > pikk paus > kltsgrjdage P.SU BI.ST
testi ja kaabli uuesti
kordub . . N
Uhendamisega v8imalike
pdhjuste arvu.
Kui miski ei to6ta,
asendage emaplaat,
toiteplokk va&i juntmed
- - 2 vilkumist > lihike paus | Halb emaplaat, malu voi | Ky klient saab torke
> protsessor tuvastamisel abiks olla,
3 vilkumist > pikk paus > itsendage malu uggs‘m
kohale asetades vdi teada
kordub N
olevalt hea maluga
vahetamise teel vdimalike
pdhjuste arvu.
Kui miski ei to6ta,
asendage emaplaat, mélu
vOi protsessor
- - 2 vilkumist > lihike paus | Halb ndoppatare Kui klient saab torke
> tuvastamisel abiks olla,
4 vilkumist > pikk paus > kltsen.('j'gge tead'a olevalt
hea nddppatareiga
kordub A
vahetades vdimalike
pdhjuste arvu.
Kui miski ei toimi,
asendage nddppatarei
S RCM 2 vilkumist > Ithike paus B_|OS‘i kontrollsumma Ststeem on
> viga taastamisreziimis.
5 vilkumist > pikk paus > Installige tdmmiselt
kordub viimane BIOS-i versioon.
Probleemi pusimisel
vahetage emaplaat vélja
S2 CPU 2 vilkumist > lihike paus | Halb protsessor Toimub CPU
N konfigureerimine v&i on
) . . tuvastatud CPU rike.
6 vilkumist > pikk paus > Asenda protsessor
kordub
S3 MEM Malurikked Toimub malu allsiisteemi

konfigureerimine.
Tuvastati asjakohased
malumoodulid, kuid
toimunud on malu rike.
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Olek

Oleku nimi

Vilkuva kollase muster

Probleemi kirjeldus

Soovitatud
eraldusvoime

Kui klient saab térke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage malu uuesti
kohale asetades v3i teada
olevalt hea maluga
vahetamise teel vdimalike
pdhjuste arvu.

Kui miski ei toimi,
asendage malu.

S4

PCI

3 vilkumist > lUhike paus
>

1 vilkumist > pikk paus >
kordub

PCle-seadme voi video
allstisteemi rikkeid

Toimub PCle-seadme
konfigureerimine voi on
tuvastatud PCle-seadme
rike.

Kui klient saab tdrke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage PCle-kaarti
uuesti kohale asetades ja
Ukshaaval eemaldades,
milline kaart on
tookorrast lainud.

Kui tuvastasite rivist
lainud PCle-kaardi,
asendage see uuega.

Kui Ukski PCle kaart pole
tookorrast lainud,
vahetage vélja emaplaat.

S5

VID

3 vilkumist > lUhike paus
>

2 vilkumist > pikk paus >
kordub

Video allslisteemi rike

Toimub video allslisteemi
konfigureerimine voi on
aset leidnud video
allsisteemi rikke.

Kui klient saab torke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage Ukshaaval
kaarte eemaldades,
milline kaart on
tookorrast lainud.

Kui tuvastasite rivist
l&inud kaardi, asendage
see uuega.

Kui Ukski kaart pole
todkorrast lainud,
vahetage Vvélja emaplaat.

S6

STO

3 vilkumist > lUhike paus
>

3 vilkumist > pikk paus >
kordub

Malu ei leitud

Kui klient saab tdrke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage malu
Ukshaaval vélja
vahetades, milline méalu
pole todkorras ja
asendage see tdokorras
maluga.

Kui leiate tookorras mitte
oleva malu, vahetage
malu valja.
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Olek

Oleku nimi

Vilkuva kollase muster

Probleemi kirjeldus

Soovitatud
eraldusvoime

Kui kdik mélud on
todkorras, vahetage vélja
emaplaat.

S7

USB

3 vilkumist > lUhike paus
>

4 vilkkumist > pikk paus >
kordub

Salvestuse allstisteemi
rike

Toimuda voib
salvestusseadme
allstisteemi
konfigureerimine voi on
tegemist salvestuse
allsiisteemi rikkega.

Kui klient saab toérke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage emaplaadil
Ukshaaval salvestuskohti
eemaldades, milline neist
pole todkorras.

Kui leiate téokorras mitte
oleva salvestusruumi,
vahetage see vélja.

Kui leiate tdokorras mitte
oleva salvestusruumi,
vahetage see vélja.

S8

MEM

3 vilkumist > lUhike paus
>

5 vilkumist > pikk paus >
kordub

Malu konfiguratsiooni vi
mittethilduvuse viga

Toimub mélu allsisteemi
konfigureerimine. Uhtegi
malumoodulit ei leitud.

Kui klient saab torke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage emaplaadil
Ukshaaval malusid
eemaldades, milline neist
pole tédkorras. Samuti
kombineerige asjakohase
kombinatsiooni
kinnitamiseks
konfiguratsiooni.

Kui todkorras mitte olev
komponent on
tuvastatud, vahetage see
vélja.

Kui koik komponendid on
todkorras, vahetage vélja
emaplaat.

S9

MBF

3 vilkumist > lthike paus
>

6 vilkumist > pikk paus >
kordub

Emaplaadi rike

Tuvastatud on fataalne
emaplaadi rike.

Kui klient saab torke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage emaplaadil
Ukshaaval komponente
eemaldades, milline neist
pole téodkorras.

Kui tuvastati moni
toOkorras mitte olev
komponent, vahetage
see vélja.
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Olek Oleku nimi Vilkuva kollase muster | Probleemi kirjeldus Soovitatud
eraldusvoime

Kui kdik komponendid on
todkorras, vahetage vélja

emaplaat.
S10 MEM 3 vilkumist > lihike paus | Voimalik malu rike Toimub malu allstisteemi
> konfigureerimine.

Malumoodulid on kindlaks
tehtud, kuid need
paistavad olevat
mitteUhilduvad véi vale
konfiguratsiooniga.

7 vilkumist > pikk paus >
kordub

Kui klient saab toérke
tuvastamisel abiks olla,
kitsendage emaplaadil
Ukshaaval malusid
eemaldades, milline neist
pole tookorras.

Kui leiate tookorras mitte
oleva mélu, vahetage
malu vélja.

Kui miski muu, asendage
emaplaat.

HOIATUS: Toite LED on ainult POST-protsessi edenemise indikaatoriks. Need LED-id ei naita probleemi, mis POST-i
rutiini peatumise pohjustas

A

Taiustatud algkaivituseelse susteemi hindamise
(ePSA) diagnostika

ePSA diagnostika (nimetatakse ka slisteemidiagnostikaks) teeb teie riistvara taieliku kontrollimise. ePSA on manustatud BIOS-i ja BIOS
kéivitab selle sisemiselt. Manustatud ststeemidiagnostika annab valikud konkreetsete seadmete vi seadmegruppide jaoks, vdimaldades
teha jargmist.

Kéitada teste automaatselt v3i interaktiivses reziimis

Teste korrata

Testitulemusi kuvada v&i salvestada

Vaadata teste Ule, et lisada téiendavaid testivalikuid ja saada lisateavet rikkis seadme(te) kohta

Kuvada olekuteateid, mis teavitavad teid, kui testid on edukalt I6pule viidud

Kuvada veateateid, mis teavitavad teil testimise ajal iimnenud probleemidest

Voite kasutada ePSA diagnostikat, vajutades ststeemi posti ajal F12 ja valides Uhekordses kaivitusmenUus valiku ePSA voi Diagnostics.

: Kasutage siisteemidiagnostikat ainult oma arvuti testimiseks. Selle programmi kasutamine teiste
arvutitega voib pohjustada valesid tulemusi voi veateateid.

MARKUS: Méned konkreetsete seadmete testid nduavad kasutaja tegevust. Olge alati arvutiterminali juures, kui tehakse
diagnostikateste.

®
®

MARKUS: Tavaline ePSA t66tab ligikaudu 5-10 minutit, kuid laiendatud test kestab umbes kolm ja pool tundi, kui
silisteemis on vaid 8 GB muutmalu
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Abi saamine

Teemad:

Delli kontaktteave

Delli kontaktteave

Dell pakub mitut veebi- ja telefonipdhist toe- ning teenindusvoimalust. Saadavus voib riigi ja toote jargi erineda ning méned teenused ei

Delli tootekataloogist.

pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga mudgi, tehnilise toe vi klienditeeninduse kisimustes Uhenduse vdtmiseks:

1.

2.
3.
4
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minge lehele Dell.com/support.
Valige oma toekategooria.

Kinnitage riik voi piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis Choose a Country/Region (Valige riik/piirkond).
Valige oma vajadusele vastava teenuse voi toe link.

Abi saamine

MARKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-iihendust, vaite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tsekilt voi
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